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CAN
driver

IC monitor

FRSC driver
FLSC driver
FRMC driver
FLMC driver

ABS WL driver

BRAKE WL driver
VSA WL driver
ACT L/MP driver
T-WL driver

Motor
driver

RRIN driver
RROUTdriver

RLIN driver
RLOUTdriver
FLINdriver

RRINdriver
FLOUTdriver

RROUTdriver

Micro computer 

RESET structure
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INH circuit

FET drive circuit FET protective diode

Buffer circuit Filter circuit

Pull-up 
resistance

Trans resister 
Input area condenser

Resistor for 
SOL diagnosisSeries resistance

Amplification circuit

Diode flow    

Shunt resistor

ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



DP12-002 

HONDA  

8-3-2012  

ATTACHMENT 

Q14 

14C 

DVP2_FTA_REVISED_0209_
J REDACTED 



CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



P

NK11V

IN/V IN/V

OUT/V OUT/V
PUMP

REG/V

SUC/VDAMPER





CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



E
N

TI
R

E
P

A
G

E
C

O
N

FI
D

E
N

TI
A

L
B

U
S

IN
E

S
S

IN
FO

R
M

A
TI

O
N



E
N

TI
R

E
P

A
G

E
C

O
N

FI
D

E
N

TI
A

L
B

U
S

IN
E

S
S

IN
FO

R
M

A
TI

O
N



E
N

TI
R

E
P

A
G

E
C

O
N

FI
D

E
N

TI
A

L
B

U
S

IN
E

S
S

IN
FO

R
M

A
TI

O
N



E
N

TI
R

E
P

A
G

E
C

O
N

FI
D

E
N

TI
A

L
B

U
S

IN
E

S
S

IN
FO

R
M

A
TI

O
N



E
N

TI
R

E
P

A
G

E
C

O
N

FI
D

E
N

TI
A

L
B

U
S

IN
E

S
S

IN
FO

R
M

A
TI

O
N



E
N

TI
R

E
P

A
G

E
C

O
N

FI
D

E
N

TI
A

L
B

U
S

IN
E

S
S

IN
FO

R
M

A
TI

O
N



E
N

TI
R

E
P

A
G

E
C

O
N

FI
D

E
N

TI
A

L
B

U
S

IN
E

S
S

IN
FO

R
M

A
TI

O
N



E
N

TI
R

E
P

A
G

E
C

O
N

FI
D

E
N

TI
A

L
B

U
S

IN
E

S
S

IN
FO

R
M

A
TI

O
N



E
N

TI
R

E
P

A
G

E
C

O
N

FI
D

E
N

TI
A

L
B

U
S

IN
E

S
S

IN
FO

R
M

A
TI

O
N



DP12-002 

HONDA  

8-3-2012  

ATTACHMENT 

Q14 

14C 

FMEA-YG_Sensor_E 
REDACTED 



【ＨＧ-ＦＭＥＡ－０００８】

System Function and Failure List〔 1/1 〕
2001/APR/2 20D　Kawamoto

System Name: Date Prepared Approved

Function                          Failure

4

3
       

2

4

3

4

4

3

2

3

4

3

2

4

2

4

3

1

1

2

3

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20 

21

22

VSA（NK11V)

Acceleration Failure (light)
0.2G ≦ Generated acceleration G ＜0.4G

Burn

Sudden Acceleration (severe)

Severity
Rank

23

Warning lamp does not indicate when 
failure occurs

Warning lamp indicates even when failure is 
not occurring 

16

4wheels , Fr 2wheels and 
Rr wheel , Fr 2wheels 

Rr 2wheels ,
Rr wheel failure 

Fr wheel and Rr wheel , 
Fr wheel failure

Sudden brake (even to both sides)
Generated G ≦0.2G (light)

Pressure cannot be increased to above 
M/C pressure →Lack of control , Does not control

Sudden Acceleration (light)

Operation lamps don't illuminate while operating

Control brake hydraulic with 
reduced pressure

Control brake hydraulic to above
M/C pressure with increased 
pressure

Control the throttle on 
the closing side

Control the throttle on 
the opening side

ABS
EBD

TCS

VSA

Control SOL and motor with 
electrical energy

Blinks the TCS/VSA  
operation lamps.

Turn OFF the VSA and TCS 
with SW

Illuminates ABS warning lamp 
at function failure.

Prevent wheel lock while 
maintaining braking force 

Keep the suitable 
driving wheel slip

Reduction of braking force (severe) 
deceleration G＜G at  1 system failure 

Reduction of braking force (moderate)
G at one system failure ≦Deceleration G＜0.6G

Reduction of braking force (light)
0.6G ≦ Generated Deceleration G

Brake fluid pressure doesn't decrease 
→Rr locking

Brake fluid pressure doesn't decrease. 
→ Fr locking

Sudden brake (uneven at right and letf)
→Controllability and stability failure

Sudden brake (severe , uneven at right and letf)
Generated G ≧0.6G (severe)

Sudden braking (Moderate, Even at right and left)
0.2G ≦Generated G ＜0.6G (moderate)

Acceleration Failure (Unable to start)
TH Fully open, All-cylinder F/C

Acceleration Failure (moderate)
Generated acceleration G＜ 0.2G

Operating sound or abnomal noise occurs

Operation lamps illuminate while not operating

VSA/TCS doesn't switch off.

VSA/TCS switches off  before switching on.Keep the suitable stability
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4

2

3

2

24

25

26

27

Warning lamp does not indicate even when 
failure occurs
Warning lamp indicates even when failure is 
not occurring 

Warning lamp does not indicate even when 
failure occurs

Warning lamp indicates even when failure is 
not occurring 

Illuminates VSA/TCS 
warning 

Illuminates brake warning 
lamp at EBD function failure

ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



【ＨＧ-ＦＭＥＡ－０００９】

System Severity and definitions 〔 1／1   〕
2001/APR/2 20D Kawamoto

System Name: Date Prepared Approved

Rank

1

4
2

3 1

2

2

1

Life thretening,
Severe vehicle failure

Function loss unbearable to 
customers

Severe loss of function

Function loss  
unpleasantness to 

Partial functional loss

Little or no impact on 
function

4.Brake fluid pressure doesn't decrease 
→Rr locking Vehicle spinning, drifting out, driver cannot 

adjust/control driving.

Vehicle spinning,  driver cannot control/adjust 
driving

Unable to drive 

8.Sudden braking (Moderate, Even at right and left)
0.2G ≦Generated G ＜0.6G (moderate)

Controllability gets worse, drift out

Accident by rear-end collision, 

Vehicle spinning,  drifting out, driver can 
control/adjust 

3.Reduction of braking force (light)
0.6G ≦ Generated Deceleration G

9. Sudden brake (light even at right and letf)
Generated G ≦0.2G 

Gradual deceleration (gets rear-ended)
Slight acceleration failure

Performance, feeling get worse13.Acceleration Failure
0.2G ≦ Generated acceleration G ＜0.4G

18. VSA/TCS operates without indication

VSA（NK11V)

Definition Possibly result in:

Unable to drive 

Collision, Crash

6.Sudden brake (uneven at right and letf)

7.Sudden brake (severe , uneven at right and letf)

11Acceleration Failure (Unable to start)

14.Sudden Acceleration (severe)

16 Burning

26 Loss of EBD function without 
warning

Vehicle spinning, drifting out
Rear- end collision, crash

Difficult to stop

5.Brake fluid pressure doesn't decrease. 
→ Fr locking

Accident by rear-end collision, spinning, 
drifting out

10.Pressure cannot be increased to above M/C pressure
21.Turn OFF/Unable to ON, No warning
22.No warning when ABS fails
24.No warning when VSA/TCS fails

Control stops without warning

Difficult to stop

15. Sudden acceleration (light）

20. Inoperative VSA/TCS OFF SW
23. warning indicates while ABS is functioning.

17. Operating sound or abnomal noise occurs Marketability gets worse

12. Acceleration Failure (moderate) Accident by rear-end collision, 

25. Warning indicates while VSA/TCS is functioning. 

19. Indicator lamp lights without VSA/TCS operation
NO impact on function

27.Warning indicates while EBD is functioning.

1. Reduction of braking force 
deceleration G＜G at  one system failure 

2. Reduction of braking force (moderate)
G at one system failure ≦Deceleration G＜0.6G

Marketablity gets low

Marketability gets low 

Performance, feeling get worse
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

Severity matrix 1
New

System name

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

Ｃ Ｂ Ａ Ａ

Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ

Rank

→ More sever
Severity

Failure frequency matrix

 CM direction
Design change
Judgment with test, and review results
No CM application

Ｂ

Ｃ

1 2 3 4

Rank
Ａ

2 0 8 0 8

1 159 198 40 19

3 0 0 0 0

Approved

4 0 0 0 0

020904 Wada
011204 Wada

Date Created 

M
ore

sever
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA[1 /26] 1 '020904
新 '011204

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board) 日  付

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

1 Nugget housing 1 Environmental protection 
performance loss

1 Weld defect 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

2 MF process defect
2 Tuning fork alignment 1 Installation failure 1 Part defect YAW signal, and axis sensitivity incre

2 MF process defect YAW signal sensitivity Decrease
3 Drive tuning fork 1 Btw electrode, and termin 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Open circuit 2 MF process defect
3 Excessive impact

4 Detected tuning fork 1 Btw electrode, and termin 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 
Open circuit 2 MF process defect YAW signal sensitivity loss

3 Excessive impact

2 H shape crystal tuning 1 Abnormal Drive frequency 1 Wafer thickness defect 1 Part defect YAW signal sensitivity change(0 or V
2 MF process defect YAW signal oscillation(at 340Hz incre

2 Drive standard signal loss 1 Wafer thickness defect 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

3
  

Decrease 1 Wafer thickness defect 1 Part defect YAW signal sensitivity Decrease
2 MF process defect

4 Detection signal loss 1 Wafer thickness defect 1 Part defect YAW signal sensitivity loss
2 MF process defect

3 J1 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

F/B G sensor 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
signal output

2 Short-circuit with J2 1 Solder bridge 1 Part defect F/B G signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

4 J2 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect F/B G signal≦0.05Vcc fixation

Power up 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input R/L G signal≦0.05Vcc fixation
(At load resistance pulldown)

2 Short-circuit with J3 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

C

C2 2

2 2

2 2 C

2 2 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

3 1 C

2 1 C

1 C

2 1 C

2

F/B G diagnosis detects warning #2812

F/B G diagnosis detects warning #2812

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Wada
Wada
作  成

None

YR diagnosis detectes  warning # 2512

承  認 

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S

e
v
e
r

O
c
c
.
 

C
M
 
r
a

C
h
e
c
k
 

Proviｄes ｄetection tuning 
fork with stanｄarｄ signal of 
11KHz from ｄrive tuning 
fork when angle speed is 
applied. 
Detection tuning fork 
proviDes minute signals in 
the same phase propotional 
to , and input angle speed.

Contents PIC ScheDule

Protects crystal tuning fork 
from external environment 
using gas dumping. 
Keeps appropriatel 
alignment for sensitivity 
axis.
Electrically connects crystal 
tuning fork with PCB.

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation  VSA: control YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2524
Minor erroneous operation at turning
YR diagnosis detectes  warning # 2522

None

None

None

None

None

None

None

None

None

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2524
Minor erroneous operation at turning

None

None

① Apply serial number to component parts.
② Fill out component parts and 

its function underneath.
Please write as much as possible.

③ Defect mode which losses function ②.

④ Cause of ③
Please write potential cause as much as
possible, considering condition at production,

assembly, transport, usage in market, and
service.

⑥ Please write an effect that defect mode
that ⑤ gives component parts 
and vehicle.
⑤ can be omitted if effect to component
part is obvious.

⑦ Please fill out if there is any defect
predictability.

[How to fill out FMEA chart］
⑧ Severity of defect mode ⑨ Occurrence frequency by cause ⑩ Countermeasure ranking

⑪ Fill out additional information about failure and countermeasure.
(Failure classification, cause explanation, C/M direction / content / 
application timing)

⑫ Fill out confirmation results of countermeasure progress status.
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA[2/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

5 J3 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect (At load resistance pulldown)

Yaw rate sensor 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
Signal output

2 Short-circuit with J4 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

6 J4 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≒0.8Vcc fixation
2 MF process defect F/B G signal≒0.8Vcc fixation

GND input 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input R/L G signal≒0.8Vcc fixation

2 Short-circuit with J5 1 Solder bridge 1 Part defect R/L G signal≦0.05Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

7 J5 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

R/L G sensor 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
Signal output

8 D1－1 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss
2 MF process defect No other functional influence

Yaw rate signal 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
over voltage protection

2 Short-circuit with  D1-2 2 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
Contamination F/B G signal≦0.05Vcc fixation

2 MF process defect R/L G signal≦0.05Vcc fixation
(At load resistance pulldown)

9 D1－2 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss
2 MF process defect No other functional influence

Yaw rate signal 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
over voltage protection

2 Short-circuit with  D1-3 2 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

10 D1－3 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss
2 MF process defect No other functional influence

Yaw rate signal 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
over voltage protection

2 Short-circuit with  D1-1 2 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

11 D2－1 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss
2 MF process defect No other functional influence

R/L G sensor signal 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
over voltage protection

2 D2-2 2 Solder bridge 1 Part defect For all sensor signals
Contamination 　Sensitivity loss

2 MF process defect 　Voltage fluctuation within 1V

12 D2－2 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss
2 MF process defect No other functional influence

R/L G sensor signal 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
over voltage protection

2 Short-circuit with D2-3 2 Solder bridge 1 Part defect R/L G signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

Spinning, drifting out, unadjustable by driver
,YR diagnosis detects warning：#2521 in park 
condition

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

No influence

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

No influence

3

Presumable causes

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

C
h
e
c
k
 

⑪      Countermeasure

Contents PIC ScheDule

S
e
v
e
r

O
c
c
.
 

C
M
 
r
a

4 2 B

Failure influence

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

None

None

None

Spinning, drifting out, unadjustable by driver
,YR diagnosis detects warning：#2521 in park 
condition
F/B G sensor diagnosis detects 

None

No influence

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

2 2 C

2 2 C

Wada CompletedVSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
check on their middle voltage point  and 

OK

C

2 2 C

1 1 C

2 2

2 1 C

1 1 C

C

2 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

1 OKWada CompletedVSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
check on their middle voltage point  and 

B

1 C

1 C

4

2

1
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA[3/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

13 D2－3 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss
2 MF process defect No other functional influence

R/L G sensor signal 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
over voltage protection

2 Short-circuit with D2-1 2 Solder bridge 1 Part defect R/L G signal≦0.15Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

14 D3－1 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss No influence None 1 1 C
F/B G sensor signal 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input No other functional influence
over voltage protection

2 D3－2 2 Solder bridge 1 Part defect For all sensor signals
Contamination 　Sensitivity loss

2 MF process defect 　Voltage fluctuation within 1V

15 D3－2 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss
2 MF process defect No other functional influence

F/B G sensor signal 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
over voltage protection

2 Short-circuit with D3-3 2 Solder bridge 1 Part defect F/B G signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

16 D3－3 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss
2 MF process defect No other functional influence

F/B G sensor signal 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
over voltage protection

2 Short-circuit with D3-1 2 Solder bridge 1 Part defect F/B G signal≦0.15Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

17 VR1 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss
2 MF process defect No other functional influence

Yaw rate signal 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
over voltage protection

2 Short-circuit 1 Part defect 1 MF process defect YAW signal≦0.05Vcc fixation

2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input

18 VR3 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss No influence None 1 1 C
2 MF process defect No other functional influence

G sensor power source
over voltage protection 2 Short-circuit 1 Part defect 1 MF process defect For all sensor signals

　Sensitivity loss
2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input 　Voltage fluctuation within 1V

19 N1－1 1 GNDShort-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 
Contamination 2 MF process defect YAW signal sensitivity loss

Angle speed signal output 2 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 
2 MF process defect YAW signal sensitivity loss

3 Short-circuit with 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 
Contamination 2 MF process defect YAW signal sensitivity loss

VSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
check on their middle voltage point  and 

VSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
check on their middle voltage point  and 

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation  VSA: control 

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation  VSA: control 

No influence

F/B G diagnosis detects warning ：#2821 
during park, #2825 during driving
No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Spinning, drifting out, unadjustable by driver
,YR diagnosis detects warning：#2521 in park 
condition
F/B G sensor diagnosis detects 

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation  VSA: control 

Horizontal G diagnosis detects warning: #2625 
during turning, others: #2621, no glitch

No influence

F/B G diagnosis detects warning #2812

Spinning, drifting out, unadjustable by driver
,YR diagnosis detects warning：#2521 in park 
condition
F/B G sensor diagnosis detects 

No influence

3

Presumable causes C
h
e
c

 

⑪      Countermeasure

Contents PIC ScheDule

Failure influence

None

None

None

None

None

None

None

None

None

O
c
c
.
 

C
M
 
r

1 C

1 B Wada Completed OK

1 C

1 1

2 1

C

C

C

2 1 C

1 1

1 1 C

2 1 C

4 1 B Wada

3

3

1 C

1

Completed OK

None 3 1 C

C OK

None 4

2

1None

None

S
e
v
e
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA[4/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

20 N1－2 1 GNDShort-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 

Contamination 2 MF process defect

YAW signal sensitivity loss

Angle speed signal return 2 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 

2 MF process defect
YAW signal sensitivity loss

3 Short-circuit with N1-3 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

21 N1－3 1 GNDShort-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

Crystal oscillator 2 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

3 Short-circuit with N1-4 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

22 N1－4 1 GNDShort-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

Crystal oscillator 2 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 

2 MF process defect
YAW signal loss

3 Short-circuit with 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

23 N1－5 1 GNDShort-circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

2 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect

Chassis 3 Short-circuit with  N1-1 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 

Contamination 2 MF process defect
YAW signal sensitivity loss

24 L1 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation Horizontal G diagnosis detects warning #2612 None 2 1 C
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

For VDD, high frequency noise 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
removal filter 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect Noise elimination function loss

Contamination No other functional influence
25 L2 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation

2 MF process defect (At load resistance pulldown)
For yaw rate signals, 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
high frequency
removal filter 2 Short-circuit 1 Contamination 1 MF process defect Noise elimination function loss

No influence to YAW signal
26 L3 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≒0.8Vcc fixation Spinning, drifting out, unadjustable by driver None 4 1 B Wada Completed OK

2 MF process defect F/B G signal≒0.8Vcc fixation
For Vss, high frequency 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input R/L G signal≒0.8Vcc fixation
removal filter

2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect Noise elimination function loss
Contamination No other functional influence

27 L4 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
2 MF process defect

For Vg, high frequency 2 Overcurrent/voltage 1 Serge voltage input
removal filter 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect Noise elimination function loss No influence None 1 1 C

Contamination No other functional influence

No influence

VSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
check on their middle voltage point  and 

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control 

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA[5/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

28 R1　(30M) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Slight YAW signal fluctuation
2 MF process defect (About 270μV)

For charge amp, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 2V

bias supply
Contamination

YAW signal sensitivity loss

29 R2　(30M) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Slight YAW signal fluctuation
2 MF process defect (About 270μV)

For charge amp, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 2V

bias supply
Contamination

YAW signal sensitivity loss

30 R3　(39．2K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
48Hz 2 MF process defect
For low-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Input resistance Contamination

31 R4　(75K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
48Hz 2 MF process defect
For low-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
bias resistance Contamination

32 R5　(2．2M) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect

DCBITbias resistance 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination

33 R6　(118K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
48Hz 2 MF process defect
For low-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
Feedback resister Contamination

34 R7　(27．4K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect

DCBIT distribution resista 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination

35 R8　(20．0K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

DCBIT distribution resista 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
Contamination

36 R9　(249) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

Yaw rate signal 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect VYAW signal fluctuation within 10mV
Load separating resistance Contamination
over shoot limiting resistance

37 R10　(1K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect

ACBIT distribution shunt r 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 

Contamination
38 R11　(40．2K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 

2 MF process defect
YAW signal sensitivity loss

ACBIT distribution series 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
turning: #2512, or #2524
Turning: minor erroneous operation, VSA: minor 
control failure

None

No influence

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control 
No influence

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA[6/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

39 R12　(20K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C

11KHz 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 2V None 3 1 C
Low-pass filter resistance Contamination

40 R13　(147K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
11KHz 2 MF process defect
For band-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Input resistance Contamination

41 R14　(383K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
11KHz 2 MF process defect
For band-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 

Feedback resister
Contamination

42 R15　(90．9K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

Driving tuning fork 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect
YAW signal0.Voltage fluctuation 
within 1V

Current-voltage
 conversion resistance Contamination

43 R16　(7．5M) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect When power up after failure
2 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Drive comparator
Input offset
Compensation resistance 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination
44 R17　(5．1K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Noise elimination function loss

2 MF process defect No other functional influence
For power up, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
filter resistance Contamination

45 R18　(20K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V Horizontal G diagnosis detects warning #2612 None 2 1 C
YAW signal sensitivity loss

For voltage regulator, F/B G signal≦0.05Vcc fixation
feedback resister 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect Overvoltage protection loss

Contamination No other functional influence
46 R19　(110K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss

2 MF process defect No other functional influence
For voltage regulator, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation within 2V
voltage setting resistance Contamination YAW signal sensitivity loss

R/L G signal≦0.05Vcc fixation
F/B G signal≦0.05Vcc fixation

47 R20　(52．3K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect When power up after failure
2 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

For ASIC start oscillator, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect When power up after failure
resistance Contamination YAW signal≧0.95Vcc fixation

48 R21　(16．2K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 

2 MF process defect YAW signal sensitivity loss
Phase compensation resis 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect Phase fluctuation

Contamination

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation  VSA: control 

No influence

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

YR initial diagnosis detects warning: starting: 
#2511
YR initial diagnosis detects warning: starting: 
#2511
Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524  turning: #2522

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

No influence

None

None

None

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
turning: #2512, or #2524
Turning: minor erroneous operation, VSA: 
minor control failureYR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

YR initial diagnosis detects warning: starting: 
#2511

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

No influence
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA[7/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

49 R22　(1M) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Start feature change for driving tuning 
2 MF process defect

Signal synchronous resist 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect Start feature change for driving tuning 
Contamination

50 R25　(47) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

F/B G sensor signal 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect F/B G signal fluctuation within 10mV
Load separating resistance Contamination
over shoot limiting resistance

51 R26　(1．0K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G sensor frequency feature chan
2 MF process defect (fc=13.5Hz　⇒　20～80Hz)

For F/B G sensor, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect No influence for backup resistance
For low-pass filter, Contamination
spare resistance

52 R28　(10) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Both G signal voltage fluctuation with  
2 MF process defect Both G signal sensitivity loss

For G sensor, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect Both G signal fluctuation within 20mV
bias resistance Contamination

53 R30　(47) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

R/L G sensor signal 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect R/L G signal fluctuation within 10mV
Load separating resistance Contamination
over shoot limiting resistance

54 R31　(1．0K) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G sensor frequency feature chan
2 MF process defect (fc=13.5Hz　⇒　20～80Hz)

For R/L G sensor, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect No influence for backup resistance
For low-pass filter, Contamination
spare resistance

55 C1　(18ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V

2 MF process defect YAW signal sensitivity Decrease
For charge amp, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 

feedback capacitor
Contamination

YAW signal sensitivity loss

56 C2　(82ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 2V

2 MF process defect
For phase balance, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 
capacitor

Contamination
YAW signal sensitivity loss

57 C3　(0．01ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 

2 MF process defect YAW signal sensitivity loss
For DC component elimin 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 

coupling capacitor
Contamination

YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
turning: #2512, or #2524
Turning: minor erroneous operation, VSA: 
minor control failure

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation  VSA: control Steering performance degradation, drifting out
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524  turning: #2522
Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation  VSA: control Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524  turning: #2522

No influence

No influence

No influence

No influence

Steering performance degradation, drifting out
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524  turning: #2522

No influence

Horizontal G diagnosis detects warning: turning 
#2622, other：#2621
No influence

Horizontal G diagnosis detects warning #2612 None

None

No influence

F/B G diagnosis detects warning #2812

No influence

No influence None

None

None

None

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA[8/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

58 C4　(0．01ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal frequency feature anD
48Hz 2 MF process defect Output noise fluctuation
For low-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
feedback capacitor Contamination

59 C5　(0．056ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal frequency feature anD
48Hz 2 MF process defect Output noise fluctuation
For low-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
shunt capacitor Contamination

60 C6　(0．01ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Power source allowable noise value d
2 MF process defect

For EEPROM power sour 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 

bypass capacitor
Contamination

61 C8　(1000pF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal allowable noise value de
2 MF process defect

GND bypass for Vg 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.90Vcc fixation
capacitor Contamination

62 C9　(1000pF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal allowable noise value de
2 MF process defect

VDD bypass for Vg 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.75Vcc fixation
capacitor

Contamination
63 C10　(0．01ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

2 MF process defect
AGC monitor circuit 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
integral capacitor Contamination

64 C11　(47ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 2V

11KHz 2 MF process defect
For band-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
feedback capacitor Contamination

65 C12　(47ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
11KHz 2 MF process defect
For band-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
input condensor Contamination

66 C13　(33ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 

2 MF process defect
YAW signal sensitivity Decrease

When false frequency, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 
oscillation prevention 
capacitor

Contamination
YAW signal sensitivity loss

ScheDule
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⑪      Countermeasure

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control 
failure

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

No influence

YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
turning: #2512, or #2524
Turning: minor erroneous operation, VSA: minor 
control failure

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Steering performance degradation, drifting out
☆YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522

No influence
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA[9/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

67 C14　(0．01ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

For comparator, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 2V
coupling capacitor

Contamination
68 C15　(270ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 2V

11KHz 2 MF process defect
For low-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
capacitor Contamination

69 C16　(0．01ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Power source allowable noise value decr
2 MF process defect

For ASIC power source, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
bypass capacitor Contamination (At load resistance pulldown)

70 C18　(0．01ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Power source allowable noise value decr
2 MF process defect

For ASIC power source, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
bypass capacitor Contamination (At load resistance pulldown)

71 C20　(0．01ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Power source allowable noise value decr
2 MF process defect

For ASIC power source, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
bypass capacitor Contamination (At load resistance pulldown)

72 C22　(0．01ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Power source allowable noise value decr
2 MF process defect

For ASIC power source, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
bypass capacitor Contamination (At load resistance pulldown)

73 C24　(4．7ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Power source allowable noise value decr
2 MF process defect

For voltage regulator, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation Horizontal G diagnosis detects warning #2612 None 2 1 C
output capacitor Contamination (At load resistance pulldown)

74 C25　(0．1ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal frequency feature anD
48Hz 2 MF process defect Output noise fluctuation
For low-pass filter, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
shunt capacitor Contamination

75 C26　(0．1ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Power source allowable noise value decr
2 MF process defect

For voltage regulator, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
output capacitor Contamination (At load resistance pulldown)

76 C27　(100ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal allowable noise value decrea
2 MF process defect

For yaw rate signals, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
EMI capacitor Contamination

77 C28　(100ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Power source allowable noise value decr
2 MF process defect

For power up, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
capacitor Contamination (At load resistance pulldown)

78 C29　(0．1ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Power source allowable noise value decr
2 MF process defect

For power up, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
capacitor Contamination (At load resistance pulldown)
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YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
turning: #2512, or #2524
Turning: minor erroneous operation, VSA: minor 
control failure
Steering performance degradation, drifting out
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔10/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

79 C30　(0．01ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Power source allowable noise value decr
2 MF process defect

For power up, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
capacitor Contamination (At load resistance pulldown)

80 C31　(100ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal allowable noise value decrea
2 MF process defect

For yaw rate signals, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
EMI capacitor Contamination

81 C34　(100ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal allowable noise value decrea
2 MF process defect

For yaw rate signals, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
EMI capacitor Contamination

82 C35　(100ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal allowable noise value decrea No influence None 1 1 C
For yaw rate signal
For protection diode, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
EMI capacitor Contamination (At load resistance pulldown)

83 C36　(1000pF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect ASIC frequency stability degradation
2 MF process defect

For ASIC start oscillator, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect When power up after failure
capacitor Contamination YAW signal≧0.95Vcc fixation

84 C37　(100ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal allowable noise value decrea
2 MF process defect

For internal power source 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
RFbypass capacitor Contamination (At load resistance pulldown)

85 C38　(100ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal allowable noise value decrea
2 MF process defect

For tuning fork drive, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
AGC amp connection area Contamination
RF bypass capacitor

86 C39　(10ｐF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Driving by start oscillator Open circuit 
2 MF process defect Tuning fork vibration start delay

For internal oscillator, 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect YAW signal fluctuation exceeding 2V
coupling capacitor Contamination

(Tuning fork drive signal)

87 C40　(0．047ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G signal allowable noise value decrea
2 MF process defect

For F/B G sensor power s 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect For all sensor signals
bypass capacitor Contamination 　Sensitivity loss

　Fluctuation within 2V

88 C41　(0．047ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G signal allowable noise value decrea
2 MF process defect

For R/L G sensor power s 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect For all sensor signals
bypass capacitor Contamination 　Sensitivity loss

　Fluctuation within 2V

89 C42　(0．022ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G sensor frequency feature change
2 MF process defect (fc=13.5Hz　⇒　20～80Hz)

F/B G sensor 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect F/B G sensorSensitivity loss
For low-pass filter, Contamination 　Voltage fluctuation within 0.5V
capacitor

3
⑪      Countermeasure
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4 1 B VSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
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check on their middle voltage point  and 
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔11/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

90 C43　(0．022ｕF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G sensor frequency feature change
2 MF process defect (fc=13.5Hz　⇒　20～80Hz)

R/L G sensor 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 MF process defect R/L G sensorSensitivity loss
For low-pass filter, Contamination 　Voltage fluctuation within 0.5V
capacitor

91 U1-1(IEO-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 2V

2 MF process defect (Open circuit  recover ≧0.95Vcc 
fixation)

Propotional to crystal drive YAW signal sensitivity loss
current voltage output 2  Short-circuit with U1-2 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 2V

Contamination 2 MF process defect (Short-circuit recover≧0.95Vcc fixation)

YAW signal sensitivity loss

92 U1-2(DRL-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 2V

2 MF process defect (Open circuit  recover ≧0.95Vcc 
fixation)

Crystal drive current input YAW signal sensitivity loss

2 Short-circuit with U1-3 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 2V
Contamination 2 MF process defect (Short-circuit recover≧0.95Vcc fixation)

YAW signal sensitivity loss
93 U1-3(AGO-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

2 MF process defect

Propotional to crystal drive 2 Short-circuit with U1-4 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
voltage, voltage output Contamination 2 MF process defect

94 U1-4(AGN-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

 The total of crystal drive 2 Short-circuit with U1-5  Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
voltage, and standard value Contamination 2 MF process defect
current is input to AGC 
integrator

95 U1-5(SP_IN-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

In driving tuning fork side,
band-pass filter 2 Short-circuit with U1-6 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
input Contamination 2 MF process defect

96 U1-6(SP_OUT-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

In driving tuning fork side,
band-pass filter 2 Short-circuit with  U1-7 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
voltage output Contamination 2 MF process defect

97 U1-7(CIN-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

For drive current,の
Zero cross input 2 Short-circuit with  U1-8 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect

Contents
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔12/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

98 U1-8 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
(XTAL_DRV Input) 2 MF process defect

From tuning fork drive 2 Short-circuit with U1-9 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
oscillator, polar input Contamination 2 MF process defect

99 U1-9 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal voltage fluctuation 
within 0.5V

(AVDD2_Power Input) 2 MF process defect

Power source for analog circ 2 Short-circuit with U1-10 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

100 U1-10(DRH-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

ACG control
block pulse output 2 Short-circuit with U1-11 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect

101 U1-11 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for double inner circuit
(DVSS2-Power common) 2 MF process defect

GND for digital circuit 2 Short-circuit with U1-12 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal voltage fluctuation 
within 0.5V

Contamination 2 MF process defect

102 U1-12 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal voltage fluctuation 
within 0.5V

(OSC_STR Output) 2 MF process defect

Oscillator start voltage 2 Short-circuit with U1-13 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
Contamination 2 MF process defect

103 U1-13 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for double inner circuit
(DVDD2_Power Input) 2 MF process defect

Digital circuit power source 2 Short-circuit with U1-14 1 Solder bridge 1 Part defect Start delay time change causes
Contamination 2 MF process defect YAW signal stability degration right af  

104 U1-14(P_D6-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Start delay time change causes
2 MF process defect YAW signal stability degration right af  

Start delay time setting
(400ms) 2 Short-circuit with U1-15 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for the same ptential

Contamination 2 MF process defect

105 U1-15(P_D5-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Start delay time change causes
2 MF process defect YAW signal stability degration right af  

Start delay time setting
(200ms) 2 Short-circuit with U1-16 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect (Open circuit  recover ≧0.95Vcc 
fixation)

3
⑪      Countermeasure
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔13/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

106 U1-16(EX_CLK-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for inner pull up
2 MF process defect

For IC level test
2 Short-circuit with U1-17 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect

107 U1-17(EECK-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

For EEPROM,
cock signal output 2 Short-circuit with U1-18 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect

108 U1-18 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for inner pull up
(DEMOD-POL Input) 2 MF process defect

polar input 2 Short-circuit with U1-19 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for the same ptential
Contamination 2 MF process defect

109 U1-19(EX_PDET-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for inner pull up
2 MF process defect

For IC level test
2 Short-circuit with U1-20 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect

110 U1-20(EEDO-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

To EEPROM,
command data output 2 Short-circuit with U1-21 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding None 2 1 C

Contamination 2 MF process defect

111 U1-21(EEDIN-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

From EEPRO,
data input 2 Short-circuit with U1-22 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 

Contamination 2 MF process defect

112 U1-22(DSUB-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Noise resistance feature degradation
2 MF process defect

With sub straight,
connection 2 Short-circuit with U1-23 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect

113 U1-23(EECS-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

To EEPROM,
Chip select 2 Short-circuit with U1-24 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
timing signal output Contamination 2 MF process defect

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
turning: #2512, or #2524
Turning: minor erroneous operation, VSA: 
minor control failureNo influence
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔14/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

114 U1-24(P_D7-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for inner pull up
2 MF process defect

Start delay time setting
(800ms) 2 Short-circuit withU1-25 1 Solder bridge 1 Part defect No influence No influence None 1 1 C

Contamination 2 MF process defect
115 U1-25(P_D4-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for inner pull up No influence None 1 1 C

2 MF process defect
Start delay time setting 2 Short-circuit with U1-26 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for the same ptential No influence None 1 1 C
(100ms) Contamination 2 MF process defect

116 U1-26 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for inner pull up No influence None 1 1 C
(DVDD1_Power Input) 2 MF process defect
Digital circuit power 
source

2 Short-circuit with U1-27 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for the same ptential No influence None 1 1 C

Contamination 2 MF process defect
117 U1-27(P_D3-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for inner pull up

2 MF process defect
Start delay time setting
(50ms) 2 Short-circuit with U1-28 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for unuseD terminal

Contamination 2 MF process defect

118 U1-28(AD_ST-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for unuseD terminal
2 MF process defect

For IC level test
2 Short-circuit with U1-29 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for unuseD terminal No influence None 1 1 C

Contamination 2 MF process defect

119 U1-29 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for inner pull up
(EX_PWRRST_N input) 2 MF process defect

For IC level test 2 Short-circuit with U1-30 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for the same ptential
Contamination 2 MF process defect

120 U1-30(EX_PWRRST_ 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for inner pull up
　　　　　EN_N-Input) 2 MF process defect

For IC level test 2 Short-circuit with U1-31 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect (Open circuit  recover ≧0.95Vcc 
fixation)

121 U1-31(DVSS1-Power 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for double inner circuit
2 MF process defect

GND for digital circuit 2 Short-circuit with U1-32 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 
Contamination 2 MF process defect

122 U1-32(EEPWR-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

3.5V to EEPROM,
Power supply 2 Short-circuit with U1-33 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation exceeding 

Contamination 2 MF process defect

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
turning: #2512, or #2524
Turning: minor erroneous operation, VSA: 
minor control failure

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
turning: #2512, or #2524
Turning: minor erroneous operation, VSA: 
minor control failure

No influence

No influence

No influence

No influence

No influence
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔15/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

123 U1-33 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for double inner circuit
(AVSS1-Power common) 2 MF process defect

GND for analog circuit 2 Short-circuit with U1-34 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect (at power up)

124 U1-34 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
(OSC_CMP_N Input) 2 MF process defect (at power up)

Start oscillator 2 Short-circuit with U1-35 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
delay time setting Contamination 2 MF process defect (at power up)

125 U1-35(S_CLK-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect (at power up)

Start oscillator
delay time setting 2 Short-circuit with U1-36 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal0.Voltage fluctuation with  

Contamination 2 MF process defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
(at power up)

126 U1-36(RO-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect

Propotional to input angle 
speed, voltage output 2 Short-circuit with U1-37 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C

Contamination 2 MF process defect
127 U1-37(B_SUM-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal frequency feature anD

2 MF process defect Output noise fluctuation
Using DAC correction 
coefficient, filter micro 2 Short-circuit with U1-38 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
adjustment Contamination 2 MF process defect

128 U1-38 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for double inner circuit No influence None 1 1 C
(AVDD1_Power Input) 2 MF process defect
Power source for analog
circuit

2 Short-circuit with U1-39 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

129 U1-39(CBR-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect

CBIT signal input point
2 Short-circuit with U1-40 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect

130 U1-40 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
(TMP_OUT Output) 2 MF process defect

Inner temperature sensor 
output

2 Short-circuit with U1-41 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for constant hook up
Contamination 2 MF process defect

131 U1-41(AD_TST-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

For IC level test
2 Short-circuit with U1-42 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

2

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2511

YR diagnosis detectes  warning # 2511

YR diagnosis detectes  warning # 2511

No influence
Start: YR early stage #2511

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2511

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S

e
v
e

O
c
c
.
 

C
M
 
r

Contents

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

C
h
e
c

 

PIC ScheDule

1 1 C

2 1

2 1 C

C

2 1 C

C

C2 1

2 1 C

2 1

2

1 C

1

1

2

2

1 C

C

1 C

2 1 C

2

1 1 C

1 C

1 C

2 1 C
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔16/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

132 U1-42(LPO-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
From yaw rate output, 2 MF process defect
low-pass filter 2 Short-circuit with U1-43 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
supply Contamination 2 MF process defect

133 U1-43(LPN-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
2 MF process defect

For low-pass filter, input 2 Short-circuit with U1-44 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
Contamination 2 MF process defect

134 U1-44(DMO-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
Demodulator output 2 MF process defect

2 Short-circuit with U1-45 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≒0.8Vcc fixation None 3 1 C
Contamination 2 MF process defect YAW signal loss

135 U1-45(G4I-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V
2 MF process defect YAW signal sensitivity loss

Before demodulation,
final amplification inpute 2 Short-circuit with U1-46 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V

Contamination 2 MF process defect

136 U1-46(G3O-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V
2 MF process defect YAW signal sensitivity loss

For coupling capacitor, 
AC yaw rate signal output 2 Short-circuit with  U1- 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V

Contamination 2 MF process defect YAW signal sensitivity loss

137 U1-47(G2O-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
2 MF process defect

Output from amplifier 2 2 Short-circuit with  U1- 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V
Contamination YAW signal sensitivity loss

2 MF process defect
138 U1-48(G2N-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V

2 MF process defect YAW signal sensitivity loss

Input from amplifier 2

2 Short-circuit with  U1-49 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V
Contamination YAW signal sensitivity loss

2 MF process defect

139 U1-49(PUH-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V
2 MF process defect YAW signal sensitivity loss

Charge amp input

2 Short-circuit with  U1- 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V
Contamination YAW signal sensitivity loss

2 MF process defect

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

None

None

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

None

1 C

3

3

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S

e
v
e

O
c
c
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C
M
 
r

Contents PIC ScheDule

None

None

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure
Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure
Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

None

None

None

None

C
h
e
c

 

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

OK

OK

3 1 C

3 1 C

3 1 C

3 1 C

3 1 C OK

3 1 C OK

1 C

1 C3
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔17/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

140 U1-50(CAO-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V
2 MF process defect YAW signal sensitivity loss

Charge amp output

2 Short-circuit with  U1- 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal fluctuation within 2V
Contamination YAW signal sensitivity loss

2 MF process defect
141 U1-51(VG-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

2 MF process defect
Virtual GND
reference voltage output 2 Short-circuit with  U1- 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
(VDD/2) Contamination 2 MF process defect

142 U1-52 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect
(AVSS2-Power common) 2 MF process defect

GND for analog circuit 2 Short-circuit with  U1-1 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C
Contamination 2 MF process defect

143 U2-1(CS) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

Chip select 2 Short-circuit with  U2-2 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

144 U2-2(CK) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

Clock 2 Short-circuit with  U2-3 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect

145 U2-3(DI) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

data input
2 Short-circuit with U2-4 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect

146 U2-4(DO) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

Data output
2 Short-circuit with  U2-5 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect

147 U2-5(VSS) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

GND
2 Short-circuit with  U2-6 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for constant hook up No influence None 1 1 C

Contamination 2 MF process defect
148 U2-6(ORG) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Noise resistance feature degradation No influence None 1 1 C

2 MF process defect
Memory environment 
setting

2 Short-circuit with  U2-7 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for unuseD terminal No influence None 1 1 C

Contamination 2 MF process defect

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

Spinning, drifting out, adjustable by driver
YR diagnosis detects warning: parking: #2521, 
driving straight: #2524, turning: #2522
Turning: erroneous operation, VSA: control failure

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S

e
v
e

O
c
c
.
 

C
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Contents PIC ScheDule

None

None

None

None

None

None

None

3 1 C

None

3 1 C

2 1 C

None

None

None

None

None

OK

C
h
e
c

 

None

2 1 C

1 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

C

2 1 C

2 1 C

2 1

YAW signal0.Voltage fluctuation 
within 1V
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔18/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

149 U2-7(NC) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for unuseD terminal
2 MF process defect

Unused
2 Short-circuit with U2-8 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for unuseD terminal

Contamination 2 MF process defect

150 U2-8(VDD) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect

Power supply
2 Short-circuit with U2-1 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C

Contamination 2 MF process defect
151 U3-1 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation

(VIN-Voltage Input) 2 MF process defect

Regulator input terminal 2 Short-circuit with U3-2 1 Solder bridge 1 Part defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
Contamination 2 MF process defect YAW at short-circuit recovery≧0.95V  

152 U3-2(GND-GrounD) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect For all sensor signals
2 MF process defect 　Voltage fluctuation within 1V

GND 　Sensitivity loss
2 Short-circuit with U3-3 1 Solder bridge 1 Part defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect YAW at short-circuit recovery≧0.95V  

153 U3-3(SEN-ShutDown 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
　　　　　　　/Enable) 2 MF process defect

Regulator output 2 Short-circuit with U3-4 1 Solder bridge 1 Part defect No influence
Enable input Contamination 2 MF process defect

154 U3-4(ADJ-Voltage 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect Overvoltage protection loss
　　　　　　　　ADJust) 2 MF process defect No other functional influence

Voltage adjustment input 2 Short-circuit with U3-5 1 Solder bridge 1 Part defect Overvoltage protection loss
Contamination 2 MF process defect No other functional influence

155 U3-5(OUT-Voltage 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
　　　　　　　　Output) 2 MF process defect

Rate voltage ouput 2 Short-circuit with U3-1 1 Solder bridge 1 Part defect Overvoltage protection loss
Contamination 2 MF process defect No other functional influence

156 U5-1(CLK-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for unuseD terminal
2 MF process defect

In outer clock mode,
In each test mode, 2 Short-circuit with U5-2 1 Solder bridge 1 Part defect R/L G sensor frequency feature chan
voltage application Contamination 2 MF process defect (fc=13.5Hz　⇒　20～80Hz)

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

No influence

No influence

No influence

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

No influence

No influence

No influence

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

Spinning, drifting out, unadjustable by driver
,YR diagnosis detects warning：#2521 in park 
condition
F/B G sensor diagnosis detects warning：#2822 
Horizontal G diagnosis detects warning #2612

No influence

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S

e
v
e

O
c
c
.
 

C
M
 
r

Contents PIC

VSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
h k  th i  iddl  lt  i t  d 

ScheDule

None

None

None

C
h
e
c

 

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

2 1

2

C

2 1 C

1 1 C

1 1 C

Wada

2 1 C

None

None

4 1 Completed OK

2 1 C

B

C1

1 C

1 1 C

1

1 1 C

2 1 C

C

1 1 C

1 1 C

1 1
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔19/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

157 U5-2(I/O-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G sensor frequency feature change
2 MF process defect (fc=13.5Hz　⇒　20～80Hz)

In electron trimming, 
In each test mode, 
voltage application． 2 Short-circuit with U5-3 1 Solder bridge 1 Part defect R/L G sensor frequency feature change

Contamination 2 MF process defect (fc=13.5Hz　⇒　20～80Hz)
For low-pass filter,
components connection

158 U5-3(MODE-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for unuseD terminal
2 MF process defect

In electron trimming, 
In each test mode, 2 Short-circuit with U5-4 1 Solder bridge 1 Part defect No influence
voltage application． Contamination 2 MF process defect

159 U5-4(GND-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G signal≒0.8Vcc fixation
2 MF process defect

GND
2 Short-circuit with U5-5 1 Solder bridge 1 Part defect No influence

Contamination 2 MF process defect

160 U5-5(PGM-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for unuseD terminal
2 MF process defect

In electron trimming, 
In each test mode, 2 Short-circuit with U5-6 1 Solder bridge 1 Part defect No influence
voltage application． Contamination 2 MF process defect

161 U5-6(ST-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for unuseD terminal
2 MF process defect

When self diagnosis start,
In each test mode, 2 Short-circuit with U5-7 1 Solder bridge 1 Part defect R/L G signal≧0.95Vcc fixation
voltage application． Contamination 2 MF process defect

162 U5-7(VOUT-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

Prootional to input 
acceleration speed, 2 Short-circuit with U5-8 1 Solder bridge 1 Part defect R/L G signal≧0.95Vcc fixation
voltage output Contamination 2 MF process defect

163 U5-8(VDD-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

R/L G sensor power 
source 2 Short-circuit with U5-1 1 Solder bridge 1 Part defect For all sensor signals

Contamination 2 MF process defect 　Sensitivity loss
　Fluctuation within 2V

164 U6-1(CLK-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for unuseD terminal
2 MF process defect

In outer clock mode,
In each test mode, 2 Short-circuit with U6-2 1 Solder bridge 1 Part defect F/B G sensor frequency feature change
voltage application Contamination 2 MF process defect (fc=13.5Hz　⇒　20～80Hz)

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

Spinning, drifting out, unadjustable by driver
,YR diagnosis detects warning：#2521 in park 
condition
No influence

No influence

No influence

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

Horizontal G diagnosis detects warning: #2625 
during turning, others: #2621, no glitch

No influence

No influence

No influence

No influence

No influence

No influence

No influence

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S

e
v
e

O
c
c
.
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ScheDuleContents PIC

C
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c

 

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

1 1 C

1 C

1 1 C

1 1 C

1

C

2 1 C

1 1 C

1 1

1 1 C

C

1 1 C

2 1 C

2 1

2 1 C

B Short-circuit btw pins located oppoite to 
IC chip. This doesn't occur in reality. No 
CM is necessary.

2 1 C

OK

1 1 C

4 1

1 1 C
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔20/26]

Component Yaw rate sensor & G sensor (Main board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

165 U6-2(I/O-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G sensor frequency feature chan
2 MF process defect (fc=13.5Hz　⇒　20～80Hz)

In electron trimming, 
In each test mode, 
voltage application． 2 Short-circuit with U6-3 1 Solder bridge 1 Part defect F/B G sensor frequency feature chan

Contamination 2 MF process defect (fc=13.5Hz　⇒　20～80Hz)
For low-pass filter,
components connection

166 U6-3(MODE-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for unuseD terminal
2 MF process defect

In electron trimming, 
In each test mode, 2 Short-circuit with U6-4 1 Solder bridge 1 Part defect No influence No influence None 1 1 C
voltage application． Contamination 2 MF process defect

167 U6-4(GND-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G signal≒0.8Vcc fixation None 2 1 C
2 MF process defect

GND 2 Short-circuit with U6-5 1 Solder bridge 1 Part defect No influence No influence None 1 1 C
Contamination 2 MF process defect

168 U6-5(PGM-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for unuseD terminal
2 MF process defect

In electron trimming, 
In each test mode, 2 Short-circuit with U6-6 1 Solder bridge 1 Part defect No influence for unuseD terminal
voltage application． Contamination 2 MF process defect

169 U6-6(ST-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect No influence for unuseD terminal
2 MF process defect

When self diagnosis start,
In each test mode, 2 Short-circuit with U6-7 1 Solder bridge 1 Part defect F/B G signal≧0.95Vcc fixation
voltage application． Contamination 2 MF process defect

170 U6-7(VOUT-Output) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

Prootional to input 
acceleration speed, 2 Short-circuit with U6-8 1 Solder bridge 1 Part defect F/B G signal≧0.95Vcc fixation F/B G diagnosis detects warning #2812 None 2 1 C
voltage output Contamination 2 MF process defect

171 U6-8(VDD-Input) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G signal≦0.05Vcc fixation F/B G diagnosis detects warning #2812 None 2 1 C
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

R/L G sensor power sourc 2 Short-circuit with U6-1 1 Solder bridge 1 Part defect For all sensor signals
Contamination 2 MF process defect 　Sensitivity loss

　Fluctuation within 2V
172 Grommet 1 Mechanical retantion 

failure
1 Coming off 1 Part defect For all sensor signals

Missing part 2 Installation error 　middle voltage fluctuation
For main board, Human error 　axix sensitivity increase
- mechanical retantion 2 Impossible to reduce 

vibration
1 Wrong part 1 Part defect For all sensor signals

- outer vibration reduction Missing part 2 Installation error 　middle voltage fluctuation
- alignment Human error Yaw occurrence due to vehicle body 

3 Alignment fluctuation 1 Breakage 1 Part defect For all sensor signals None 4 1 B Wada Completed OK
Missing part 2 Installation error 　middle voltage fluctuation

Human error 　axix sensitivity increase

Spinning, drifting out, unadjustable by driver
,YR diagnosis detects warning：#2521 in park 
condition
Spinning, drifting out, unadjustable by driver

Spinning, drifting out, unadjustable by driver

No influence

No influence

F/B G diagnosis detects warning #2812

F/B G diagnosis detects warning #2812

No influence

No influence

No influence

No influence

F/B G diagnosis detects warning #2822 during 
park, and #2825 during driving

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S

e
v
e

O
c
c
.
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Contents PIC
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ScheDule

None

None

None

None

None

None

None

None

1 1 C

1 1 C

1 1 C

Spinning, drifting out, unadjustable by driver A MF process for all part check on their 
middle voltage point, and sensitivity is added 
for defect outflow prevention. 

None

None

None

1 1 C

1 1 C

1 1 C

2 1 C

B Short-circuit btw pins located oppoite to IC 
chip. This doesn't occur in reality. No CM is 
necessary.

2 1 C

OK

4 1 B A MF process for all part check on their 
middle voltage point, and sensitivity is added 
for defect outflow prevention. 

Wada Completed OK

4 1

4 2 B A MF process for all part check on their 
middle voltage point, and sensitivity is added 
for defect outflow prevention. 

Wada Completed OK
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔21/26]

Component Yaw rate sensor　&　G sensor (sub board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

173 FL1 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

For R/L G sensor,
EMI filter 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect R/L G signal allowable noise value de

Contamination 2 MF process defect

174 FL2 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
2 MF process defect F/B G signal≒0.8Vcc fixation

For GND, R/L G signal≒0.8Vcc fixation
EMI filter 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect Allowable noise value decrease for a   

Contamination 2 MF process defect

175 FL3 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

For Yaw rate sensor,
EMI filter 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal allowable noise value de

Contamination 2 MF process defect

176 FL4 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

For sensor power source,
EMI filter 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect Allowable noise value decrease for a   

Contamination 2 MF process defect

177 FL5 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G signal≦0.05Vcc fixation
2 MF process defect (At load resistance pulldown)

For F/B G sensor,
EMI filter 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect F/B G signal allowable noise value de

Contamination 2 MF process defect

178 C1　(47uF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect middle voltage fluctuation at instantan  
2 MF process defect (YAW siganl reset at worst case)

For power up,
capacitor 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect (At load resistance pulldown)

179 D1　(8.2V) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect YAW signal allowable noise value de
2 MF process defect

Yaw rate signal
over voltage protection 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation

Contamination 2 MF process defect
YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

F/B G diagnosis detects warning #2812

No influence

No influence
Reset: YR brealomg/short-circuit #2512

No influence

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

No influence

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S

e
v
e

O
c
c
.
 

C
M
 
r

Contents PIC

C
h
e
c

 

ScheDule

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

C

2 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

2 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

2 1 C

2 1 C

1 1

2 1 C

1 1 C

2 1 C
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔22/26]

Component Yaw rate sensor　&　G sensor (sub board)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

180 TR1_1 1 TR1_1Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect When GND is breaking,
2 MF process defect Impossible YAW signal pull up

For yaw rate signal (≒0.8Vcc fixation)
pull up, 2 Short-circuit with TR1_2 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
complex transistor Contamination 2 MF process defect

181 TR1_2 3 TR1_2Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect When GND is breaking,
2 MF process defect Impossible YAW signal pull up

For yaw rate signal (≒0.8Vcc fixation)
pull up, 4 Short-circuit with TR1_3 1 Solder bridge 1 Part defect When GND is breaking,
complex transistor Contamination 2 MF process defect Impossible YAW signal pull up

(≦0.05Vcc fixation)
182 TR1_3 5 TR1_3Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect When GND is breaking,

2 MF process defect Impossible YAW signal pull up
For yaw rate signal (≒0.8Vcc fixation)
pull up, 6 Short-circuit with TR1_1 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
complex transistor Contamination 2 MF process defect

183 TR2_1 1 TR2_1Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect When GND is breaking,
2 MF process defect Impossible YAW signal pull up

For GND Open circuit  detection, (≒0.8Vcc fixation)
complex transistor 2 Short-circuit with TR2_2 1 Solder bridge 1 Part defect Allowable noise value decrease

Contamination 2 MF process defect

184 TR2_2 3 TR2_2Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect When GND is breaking,
2 MF process defect Impossible YAW signal pull up

For GND Open circuit  (≒0.8Vcc fixation)
detection, complex 4 Short-circuit with TR2_3 1 Solder bridge 1 Part defect No influence
transistor Contamination 2 MF process defect (Consumption current increase by 0.2

185 TR2_3 5 TR2_3Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect When GND is breaking,
2 MF process defect Impossible YAW signal pull up

For GND Open circuit  (≒0.8Vcc fixation)
detection, complex 6 Short-circuit TR2_1 1 Solder bridge 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
transistor Contamination 2 MF process defect

186 R1　(270) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect When GND is breaking,
2 MF process defect Impossible YAW signal pull up

Yaw rate signal (≒0.8Vcc fixation)
Pull up resistance 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect No influence

Contamination 2 MF process defect

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S

e
v
e

O
c
c
.
 

C
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r

PIC ScheDuleContents

C
h
e
c

 
No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

None

None

None

None

No influence

No influence

No influence

YR diagnosis detectes  warning # 2512

No influence

None

None

None

None

None

No influence

No influence

No influence None

None

None

None

None

C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

1 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

1 1 C

1 1 C

1 1

1 1 C

C

2 1 C

1 1 C

1 1
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔23/26]

Component Yaw rate sensor　&　G sensor (other parts)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

187 Cover 1 To outer environment, 1 Breakage 1 Part defect Weatherability degradation
protection loss Assembly failure 2 When falling, or screw  

- Outer environment tightening breakage
protection 2 Radiated interference 1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease
-Radiated interference cut shunt feature loss Assembly failure 2 When falling, or screw 
- For main board,  tightening breakage
 alignment 3 Alignment fluctuation 1 Breakage 1 Part defect For all sensor signals None 4 1 B Wada Completed OK
- Sub board mechanical Assembly failure 　middle voltage fluctuation
retaintion 2 Screw missing 　axix sensitivity increase

Insufficient tightening
force(3) 

- Connector mechanical 4 Sub board retaintion failure 1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease
retaintion Assembly failure 2 Screw missint(4)

5 Sub board electrical 1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease
connectin failure Assembly failure 2 For sub board,

tightening is forgotten at 
two points.

6 Connector retaintion failure 1 Breakage 1 Part defect Weatherability degradation
Assembly failure 2 Breakage due to falling

188 Housing 1 To outer environment, 1 Breakage 1 Part defect Weatherability degradation
protection loss Assembly failure 2 When falling, or screw 

- Outer environment tightening breakage
protection 2 Radiated interference 1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease
-Radiated interference cut shunt feature loss Assembly failure 2 When falling, or screw 
- For main board, tightening breakage
 alignment 3 Alignment fluctuation 1 Breakage 1 Part defect For all sensor signals None 4 1 B Wada Completed OK
- Mechanical connection Assembly failure 　middle voltage fluctuation
 failure 2 Screw missing 　axix sensitivity increase
- Btw cover, and vehicle 
earth,  electrical 
connection

Insufficient tightening 
force(3)

4 Mechanical connection failu 1 Breakage 1 Part defect For all sensor signals
Assembly failure 2 Due to falling, 　middle voltage fluctuation

installation area breaking 
at
  

　axix sensitivity increase

5 Btw cover, and vehicle eart  1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease
electrical connection failure Assembly failure 2 Screw missing When GND is breaking,

Insufficient tightening
force(4) Impossible YAW signal pull up

189 Screw 1 Mechanical retantion failure 1 Breakage 1 Part defect For all sensor signals
Assembly failure 2 Screw missing 　middle voltage fluctuation

- Housing, and cover Insufficient tightening 
force(4) 　axix sensitivity increase

are mechanically retained 2 Electrical connection failure 1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease No influence None 1 1 C
- Housing and cover Assembly failure 2 Screw missing

are electrially connected Insufficient tightening 
force(4)

Spinning, drifting out, unadjustable by driver

Spinning, drifting out, unadjustable by driver VSA control specifications were applied in 
order to set Severity3 that driver can adjust 
driving. A MF process for all part check on 
their middle voltage point, and sensitivity is 
added for defect outflow prevention. 

None

None

None

1 1 CNone

No influence

No influence

No influence

No influence

No influence

No influence

3
⑪      Countermeasure

Presumable causes S
e
v
e

O
c
c
.
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r

PIC ScheDule

Failure influence

Contents
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e
c

 

No influence

Spinning, drifting out, unadjustable by driver

VSA control specifications were applied in 
order to set Severity3 that driver can adjust 
driving. A MF process for all part check on 
their middle voltage point, and sensitivity is 
added for defect outflow prevention. 

No influence

Spinning, drifting out, unadjustable by driver

None

None

None

None

None

None

1 1 C

1 1 C

1 C

1 1 C

1 1 C

B A MF process for all part check on their 
middle voltage point, and sensitivity is added 
for defect outflow prevention. 

Wada Completed

C

OK

1 1

1 1 C

4

OK4 1 B A MF process for all part check on their 
middle voltage point, and sensitivity is added 
for defect outflow prevention. 

Wada Completed

1

1
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔24/26]

Component Yaw rate sensor　&　G sensor (other parts)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

190 Connector 1 To sub board, 1 Power source breaking 1 Part defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
power supply 
impossibility

Assembly failure 2 Terminal solder defect (At load resistance pulldown)

- To sub board, Error in function inspection process
 power supply 2 To sub board, 1 GND terminal breaking 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
- To sub board, impossible to supply Assembly failure 2 Terminal solder defect F/B G signal≒0.8Vcc fixation
 GND supply GND Error in function inspect  R/L G signal≒0.8Vcc fixation
- To vehicle harness, 3 To vehicle harness, 1 YAW breaking(Short-ci 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
yaw signal supply impossible to supply  Assembly failure 2 Terminal solder defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
- To vehicle harness, yaw signal Error in function inspection process
 R/L G signal supply 4 To vehicle harness, 1 R/L GND breaking(Sho 1 Part defect R/L G signal≦0.05Vcc fixation
- To vehicle harness, impossible to supply Assembly failure 2 Terminal solder defect R/L G signal≧0.95Vcc fixation
 F/B G signal supply R/L G signal Error in function inspection process
- For vehicle connector, 5 To vehicle harness, 1 F/B GND breaking(Sho 1 Part defect F/B G signal≦0.05Vcc fixation
 mechanical retention impossible to supply Assembly failure 2 Terminal solder defect F/B G signal≧0.95Vcc fixation

 F/B G signal Error in function inspection process
6 For vehicle connector, 1 Locking mechanism bre 1 Part defect Impossible to supply for all sensor sig

Coming off MF process defect 2 Breakage due to falling

7 Power shunt at 5ms, 1 Contact defect 1 Part defect YAW signal reset
or higher MF process defect 2 Contamination (Hi fixation for about 1 s)

8 Power shunt at lower 1 Contact defect 1 Part defect For all sensor signalsmiddle voltage f
than 5ms MF process defect 2 Contamination (Shunt at regulated fluctuation value

within 1ms)
191 C2　(10nF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect R/L G signal allowable noise value deNo influence None 1 1 C

2 MF process defect
For R/L G sensor,
noise absorbing capacitor 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect R/L G signal≧0.95Vcc fixation

2 MF process defect

192 C3　(10nF) 1 Open circuit 1 Solder failure 1 Part defect F/B G signal allowable noise value deNo influence None 1 1 C
2 MF process defect

For F/B G sensor,
noise absorbing capacitor 2 Short-circuit 1 Solder bridge 1 Part defect F/B G signal≧0.95Vcc fixation F/B G diagnosis detects warning #2812 None 2 1 C

2 MF process defect

PIC ScheDule

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

3
⑪      Countermeasure

Presumable causes S
e
v
e

O
c
c
.
 

C
M
 
r

Contents

1 CNone 2

F/B G diagnosis detects warning #2812

None

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

YR diagnosis detectes  warning # 2512

None

None

None

YR diagnosis detectes  warning # 2512

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

Failure influence

No influence None

YR diagnosis detectes  warning # 2512

None

None

Horizontal G diagnosis detects warning #2612

None

C
h
e
c

 
1 C

2 1 C

2 1 C

C

C

2 1

C

2 1 C

2

2 1 C

1 1

2 1
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔25/26]

Component Yaw rate sensor　&　G sensor (other parts)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

193 Water proof cover 1 To outer environment, 1 Breakage 1 Part defect Weatherability degradation
protection loss Assembly failure 2 When falling, or screw 

- Outer environment tightening breakage
protection 2 Radiated interference 1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease
- Radiated interference shunt feature loss 2 When falling, or screw 
cut tightening breakage
- For main board, 3 Alignment fluctuation 1 Breakage 1 Part defect For all sensor signals Spinning, drifting out, unadjustable by driver None 4 1 B Wada Completed OK
 alignment Assembly failure 2 Screw missing 　middle voltage fluctuation
- Sub board mechanical Insufficient tightening 　axix sensitivity increase
retaintion force(3)
- Sub board electrical 4 Sub board retaintion 1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease No influence None 1 1 C
connection failure Assembly failure 2 Screw missint(4)
- Connector mechanical 5 Sub board electrical 1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease
retaintion connectin failure Assembly failure 2 For sub board,

- O-ring, and seal tightening is forgotten at 
two
 With packing combination 6 Connector retaintion 1 Breakage 1 Part defect Weatherability degradation No influence None 1 1 C

water-proof maintenance failure 2 Breakage due to falling
7 Water proof failure 1 Breakage 1 Part defect Output failure for submerged inner area Spinning, drifting out, unadjustable by driver 4

Assembly failure 2 Breakage due to falling

194 Water proof housing 1 To outer environment, 1 Breakage 1 Part defect Weatherability degradation
protection loss Assembly failure 2 When falling, or screw 

- Outer environment tightening breakage
protection 2 Radiated interference 1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease
- Radiated interference shunt feature loss 2 When falling, or screw 
cut tightening breakage
- For main board, 3 Alignment fluctuation 1 Breakage 1 Part defect For all sensor signals Spinning, drifting out, unadjustable by driver None 4 1 B Wada Completed OK
 alignment Assembly failure 2 Screw missing 　middle voltage fluctuation
- Mechanical connection Insufficient tightening 　axix sensitivity increase
failure force(3)
- Btw cover, and vehicle 4 Mechanical connection 1 Breakage 1 Part defect For all sensor signals
earth, electrical  failure 2 Due to falling, 　middle voltage fluctuation

connection installation area breaking 
at 
 

　axix sensitivity increase

- With combination with 5 Btw cover, and vehicle 1 Breakage 1 Part defect Allowable noise value decrease
seal packing water proof earth, electrical Assembly failure 2 Screw missing When GND is breaking,

connection failure Insufficient tightening
 force(4)

Impossible YAW signal pull up

6 Water proof failure 1 Breakage 1 Part defect Output failure for submerged inner area 4 2 B
Assembly failure 2 Breakage due to falling

195 Screw for connector 1 Mechanical retantion 1 Breakage 1 Part defect For all sensor signals
- Water proof connector, failure Assembly failure 2 Screw missing 　middle voltage fluctuation

 and  cover are Insufficient tightening 
force(4)

　axix sensitivity increase

mechanically retained. 2 Water proof failure 1 Breakage 1 Part defect Output failure for submerged inner area Spinning, drifting out, unadjustable by driver None 4 2 B Wada Completed OK
- O-ring is adhered Assembly failure 2 Installation error
water proof Human error

VSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
check on their middle voltage point, and 

VSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
check on their middle voltage point, and 

VSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
check on their middle voltage point, and 

VSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
check on their middle voltage point, and 

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S

e
v
e

O
c
c
.
 

C
M
 
r

C
h
e
c

 

Contents

OKB A MF process for all part check on their 
middle voltage point, and sensitivity is 
added for defect outflow prevention. 

Wada CompletedSpinning, drifting out, unadjustable by driver None 4 1

Spinning, drifting out, unadjustable by driver None Wada Completed OK

CNo influence None 1 1

Spinning, drifting out, unadjustable by driver None 4 1

PIC ScheDule

1 C

C

1

2

None

No influence

No influence 1None

1None

1

No influence CNone 1

Wada Completed OKB VSA control specifications were applied 
in order to set Severity3 that driver can 
adjust driving. A MF process for all part 
check on their middle voltage point  and 1 C

Wada Completed OK

No influence None 1 1 C

B A MF process for all part check on their 
middle voltage point, and sensitivity is 
added for defect outflow prevention. 

No influence 1
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【HG-FMEA-****】

System name ＶＳＡ A table of FMEA  〔26/26]

Component Yaw rate sensor　&　G sensor (other parts)

1 2 ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

Components and  Failure mode
No. ⑤Components ⑥Vehicles Failure foreseeability 

functions No. No. (WHY)  (WHY) (Initial) (End) (Sign)
Initial cause No. Root cause

196 Water proof connector 1 To sub board, 1 Power source terminal 1 Part defect All sensor signals≦0.05Vcc fixation
power supply (or grounD) 2 Terminal solder defect (At load resistance pulldown)

- To sub board,  impossibility Error in function 
inspection 

 power supply 2 To sub board, 1 GND terminal breaking 1 Part defect YAW signal≧0.95Vcc fixation
- To sub board, impossible to supply 2 Terminal solder defect F/B G signal≒0.8Vcc fixation

 GND supply GND Error in function 
inspection R/L G signal≒0.8Vcc fixation

- To vehicle harness, 3 To vehicle harness, 1 YAW signal breaking 1 Part defect YAW signal≦0.05Vcc fixation
yaw signal supply impossible to supply (or short-circuit) 2 Terminal solder defect YAW signal≧0.95Vcc fixation

- To vehicle harness, yaw signal
Error in function 
inspection 

 R/L G signal supply 4 To vehicle harness, 1 R/L G signal breaking 1 Part defect R/L G signal≦0.05Vcc fixation
- To vehicle harness, impossible to supply (or short-circuit) 2 Terminal solder defect R/L G signal≧0.95Vcc fixation
 F/B G signal supply R/L G signal Error in function inspection process
- For vehicle connector, 5 To vehicle harness, 1 F/B G signal breaking 1 Part defect F/B G signal≦0.05Vcc fixation
 mechanical retention impossible to supply (or short-circuit) 2 Terminal solder defect F/B G signal≧0.95Vcc fixation

- By combination with F/B G signal Error in function 
inspection 

O ring, waterproof supply 6 For vehicle connector, 1 Locking mechanism bre 1 Part defect Impossible to supply for all sensor signals
Coming off 2 Breakage due to falling

7 Power shunt at 5ms, 1 Contact defect 1 Part defect YAW signal reset
or higher 2 Contamination (Hi fixation for about 1 s)

8 Power shunt at lower 1 Contact defect 1 Part defect For all sensor signals middle voltage
 fluctuation

than 5ms 2 Contamination (Shunt at regulated fluctuation value
within 1ms)

9 Water proof failure 1 Breakage 1 Part defect Output failure for submerged inner area Spinning, drifting out, unadjustable by driver 4 2 B
Assembly failure 2 Installation error

Human error

197 O-ring 1 Water proof failure 1 Breakage 1 Part defect Output failure for submerged inner 
area Spinning, drifting out, unadjustable by driver 4 2 B

- Btw cover, and connector, Assembly failure 2 Installation error

water proof Human error

198 Seal packing 1 Water proof failure 1 Breakage 1 Part defect Output failure for submerged inner area Spinning, drifting out, unadjustable by driver 4 2 B
- Btw cover, and hosing Assembly failure 2 Installation error
water proof maintenance Human error

VSA control specifications were applied in 
order to set Severity3 that driver can adjust 
driving. A MF process for all part check on 
their middle voltage point, and sensitivity is 
added for defect outflow prevention. (Occ. 
frequency1)

C

VSA control specifications were applied in 
order to set Severity3 that driver can adjust 
driving. A MF process for all part check on 
their middle voltage point, and sensitivity is 
added for defect outflow prevention. (Occ. 
frequency1)

C

OKNone Wada Completed

OK

None Wada Completed OK

None

C

C

Wada Completed

VSA control specifications were applied in 
order to set Severity3 that driver can adjust 
driving. A MF process for all part check on 
their middle voltage point, and sensitivity is 
added for defect outflow prevention. (Occ. 
frequency1)

No influence None 1 1 C

YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C

Horizontal G diagnosis detects warning #2612 None 2 1 C

F/B G diagnosis detects warning #2812 None 2 1

Horizontal G diagnosis detects warning #2612 None 2 1

YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1

YR diagnosis detectes  warning # 2512 None 2 1 C

Horizontal G diagnosis detects warning #2612 None 2 1

3 Failure influence ⑪      Countermeasure
Presumable causes S
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－０００８】

システム機能及び故障リスト〔 1/1 〕
2001/APR/2 20D　川本

システム名称 日   付 作   成 承  認 

 

機能                          故障

4

3
       

2

4

3

4

4

3

2

3

4

3

2

4

3

2

4

1

1

3

2

3

2

3

2

4

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20 

21

22

VSA（NK11V)

ﾌﾞﾚｰｷ液圧を減圧制御する

ﾌﾞﾚｰｷ液圧をM/C圧以上
に増圧制御する

ｽﾛｯﾄﾙを閉じ側に制御する

ｽﾛｯﾄﾙを開き側に制御する

ABS

TCS

VSA

電気ｴﾈﾙｷﾞｰでSOL.､ﾓｰﾀｰ
を制御する

TCS、VSAの作動表示
ﾗﾝﾌﾟを点滅する

VSA、TCSをSWでOFFする

制動力低下（重度）
発生減速G ＜ 1系失陥時のG

制動力低下（中度）
1系失陥時のG≦発生減速G＜0.6G

制動力低下（軽度）
0.6G ≦ 発生減速G

ﾌﾞﾚｰｷ液圧を減圧できず
→Rrﾛｯｸ

サドンブレーキ（左右不均等）
→操縦性、安定性不良

サドンブレーキ(左右均等）
発生G≧0.6G (重度）

サドンブレーキ（左右均等）
0.2G≦発生G＜0.6G （中度）

サドンブレーキ（左右均等）
発生G≦ 0.2G （軽度）

M/C圧以上に加圧できない
→制御不足、制御しない

加速不良（発進できず）
TH全閉、全気筒F/C

加速不良（中度）
発生加速G ＜ 0.2G

加速不良(軽度）
0.2G ≦ 発生加速G ＜0.4G

燃える

作動音、異音発生

ｻﾄﾞﾝｱｸｾﾙ（重度）

重大性

ランク

23

24

25

26

27

機能失陥時にABSの
警告灯を点灯する

機能失陥時にVSA/TCS
の警告灯を点灯する

EBD機能失陥時にﾌﾞﾚｰｷ
警告灯を点灯する

ﾌﾞﾚｰｷ液圧を減圧できず
→Frﾛｯｸ

ｻﾄﾞﾝｱｸｾﾙ（軽度）

作動しているのに作動表示しない

作動していないのに作動表示する

VSA/TCSのOFF  SWきかない

VSA/TCS ONできない/OFFしてしまう

故障/機能失陥しても警報しない

故障/機能失陥しても警報しない

故障していないのに警報する

故障/機能失陥しても警報しない

故障していないのに警報する

故障していないのに警報する

制動力を確保しながら

車輪ﾛｯｸを防止する

駆動輪のｽﾘｯﾌﾟ

を適正化する

車両の姿勢を

適正化する

16

4輪、Fr2輪+Rr1輪、
Fr2輪失陥

Rr2輪、Rr1輪失陥

Fr1輪+Rr1輪、Fr1輪失陥
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－０００９】

システム重大性と定義付け〔 1／1   〕
2001/APR/2 20D 川本

システム名称 日  付 作  成 承  認 

ランク

1 人命に関わる又は、
車輌への重大故障

4
2 機能せず、お客様が

我慢できない

3 1

2

2

1

機能の重大損失

機能せず、不愉快

機能の一部損失

影響は殆どなし

1.制動力低下（減速G＜1系失陥時のG）

4.ﾌﾞﾚｰｷ液圧を減圧できず→Rrﾛｯｸ 車両スピン、ドリフトアウト
ドライバーによる修正不能

車両ｽﾋﾟﾝ ドライバーによる修正不能

走行不能

2.制動力低下（中度）
1系失陥時のG ≦ 発生可能G ＜0.6G

8.サドンブレーキ（中度 左右均等）
0.2G≦発生G＜0.6G

操縦性悪化、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ

被追突

ｽﾋﾟﾝ、ドリフトアウト
ドライバーによる修正可能

3.制動力低下（軽度）
0.6G ≦ 発生可能G

9.サドンブレーキ（軽度 左右均等）
発生G＜0.2G

緩減速（被追突）
軽微な加速不良

性能、フィーリングの悪化
13.加速不良

0.2G ≦発生加速G＜0.4G

性能、フィーリングの悪化

18.作動表示無しのVSA/TCS作動

VSA（NK11V)

説明 車として結果どうな

走行不能

追突、衝突

6.ｻﾄﾞﾝﾌﾞﾚｰｷ（左右不均等）

7.ｻﾄﾞﾝﾌﾞﾚｰｷ（重度、左右均等）

11.加速不良（発進できず）

14.ｻﾄﾞﾝｱｸｾﾙ（重度）

16.燃える

26.警報無しでEBD機能失陥

車両スピン、ドリフトアウト
追突、衝突

止まりにくい

5.ﾌﾞﾚｰｷ液圧を減圧できず→Ｆｒﾛｯｸ

被追突、ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ

10.M/C圧以上に加圧できない

21.警報無くOFFする/ONできない

22.ABS故障しても警報しない
24.VSA/TCS故障しても警報しない

警報無く制御停止

止まりにくい

16.ｻﾄﾞﾝｱｸｾﾙ（軽度）

20.VSA/TCSのOFF SWきかない

23.ABS機能するが警報する

商品性低化

17.作動音、異音発生 商品性悪化

12.加速不良（中度） 被追突

25.VSA/TCS機能するが警報する 商品性低化

19.VSA/TCS作動無しで作動表示
機能に影響無し

27.EBD機能するが警報する
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

致命度マトリックス 1

新

システム名称

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

Ｃ Ｂ Ａ Ａ

Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ

ﾗﾝｸ

→ 重 大

重  大  性

発生頻度マトリックス

       対  策  方  針
設計変更する
テスト結果又は、検討後処理を判断
対策せず

頻
度
大
 ←

発
生
頻
度

0 0 0

0 0 0 0

0

Ｃ

日   付

2

3

4

1 19

0

Ｂ

ランク
Ａ

8

作   成

40

0

020904 和田

承  認 

1 2 3 4

8

159 198

011204 和田
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔 １ ／２６〕 1 '020904

新 '011204

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板) 日  付

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

1 ナゲットハウジング 1 環境保護性能消失 1 溶接不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

2 音叉アライメント不良 1 取付不良 1 部品不良 YAW信号他軸感度増加
2 工程不良 YAW信号感度低下

3 駆動音叉信号断線 1 電極-端子間の 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
ワイヤ断線 2 工程不良

3 過大衝撃印加
4 検出音叉信号断線 1 電極-端子間の 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

ワイヤ断線 2 工程不良 YAW信号感度消失
3 過大衝撃印加

2 Ｈ型水晶音叉 1 駆動周波数異常 1 ウエハ厚不良 1 部品不良 YAW信号感度変動(0 or Vcc）
2 工程不良 YAW信号発振(340Hz増加時）

2 駆動基準信号消失 1 ウエハ厚不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

3 検出信号減少 1 ウエハ厚不良 1 部品不良 YAW信号感度減少
2 工程不良

4 検出信号消失 1 ウエハ厚不良 1 部品不良 YAW信号感度消失
2 工程不良

3 Ｊ１ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後G信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

前後Ｇセンサ 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
信号出力

2 Ｊ２との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 前後G信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

4 Ｊ２ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良 前後G信号≦0.05Vcc固定

電源入力 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力 左右G信号≦0.05Vcc固定
(負荷抵抗プルダウン時)

2 Ｊ３との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

2 2 C

2 2 C

C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 2 C

2

2 1 C

C

3 1 C

2 1 C

2

1 C

1

前後G診断で警報 #2812

前後G診断で警報 #2812

横G診断で警報 #2612

YR診断で警報 #2512

和田
和田
作  成 承  認 

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

確
認
結
果

角速度入力時に駆動
音叉から検出音叉に
11KHzの基準信号を
供給する．
検出音叉は入力角速
度に比例した同相で
微小な信号を供給す
る．

内容 担当 日程

ガスダンピングにより
水晶音叉を外部環境
から保護する．
感度軸に対して適切
なアライメントを確保
する．
水晶音叉とPCBの電
気的な接続を行う．

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2524
旋回時若干の誤作動あり
YR診断で警報 #2522

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2524
旋回時若干の誤作動あり

無し

無し

YR診断で警報 #2512

2 2

[ＦＭＥＡ表記入の仕方］
① 構成部品に連番を付ける｡

② 構成部品を記入しその下に

部品の機能を書く。
出来るだけ多く書いて下さい｡

③ ②の機能を打消す故障モード。

④ ③の原因｡製造時・組付け時

・輸送時・市場での使われ方

・ｻｰﾋﾞｽ時の状況を考慮して
起り得る原因を出来るだけ多

⑥ ⑤故障モードがコンポーネント

及び最終的に車輌に及ぼす

影響を書く｡コンポーネントに
与える影響が明らかな時は⑤

は省略しても良い｡

⑦ 故障の予知性の有無を記入｡

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ ＡＡ
ＡＡＡＡ Ａ Ａ Ａ Ａ
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ

⑪ 故障又は、対策についての追加情報を

何でも記入する。

（故障類別･原因の説明・対策方針・内容
・適用時期）

ﾗﾝｸ

耐久性、タフネスに不安で
ある。

量産実績有り。（２年以上）

量産と類似だが実績無し。
（２年未満）

明らかに図面段階で判断出
来る。

ケース２ケース１

考 え 方 の 目 安

過去に問題を起こした物と
同構造。

過去に不具合を起こした物
と類似構造。

量産と類似構造だが新規。

机上推論で起きないと判
断。

少ないが発生する。

発生しうる。

しばしば発生する。

めったに発生しない。

4

3

2

1

発 生 頻 度
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システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔 ２／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

5 Ｊ３ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
異物混入 2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

ヨーレートセンサ 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
信号出力

2 Ｊ４との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
異物混入 2 工程不良

6 Ｊ４ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≒0.8Vcc固定
2 工程不良 前後G信号≒0.8Vcc固定

ＧＮＤ入力 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力 左右G信号≒0.8Vcc固定

2 Ｊ５との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 左右G信号≦0.05Vcc固定
異物混入 2 工程不良

7 Ｊ５ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右G信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

左右Ｇセンサ 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
信号出力

8 Ｄ１－１ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
2 工程不良 その他の機能に影響なし

ヨーレート信号の 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
過電圧保護

2 Ｄ１－２との短絡 2 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
異物混入 前後G信号≦0.05Vcc固定

2 工程不良 左右G信号≦0.05Vcc固定
(負荷抵抗プルダウン時)

9 Ｄ１－２ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
2 工程不良 その他の機能に影響なし

ヨーレート信号の 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
過電圧保護

2 Ｄ1－３との短絡 2 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

10 Ｄ１－３ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
2 工程不良 その他の機能に影響なし

ヨーレート信号の 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
過電圧保護

2 Ｄ１－１との短絡 2 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
異物混入 2 工程不良

11 Ｄ２－１ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
2 工程不良 その他の機能に影響なし

左右Ｇセンサ信号の 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
過電圧保護

2 Ｄ２－２との短絡 2 半田ブリッジ 1 部品不良 全センサ信号
異物混入 　感度消失

2 工程不良 　1V以内の電圧変動

12 Ｄ２－２ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
2 工程不良 その他の機能に影響なし

左右Ｇセンサ信号の 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
過電圧保護

2 Ｄ２－３との短絡 2 半田ブリッジ 1 部品不良 左右G信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

2 2 C

2

影響無し

横G診断で警報 #2612

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能
停車時YR診断で警報：#2521

横G診断で警報 #2612

③

推  定  原  因

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

横G診断で警報 #2612

重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

故  障  の  影  響

確
認
結
果

⑪      対    策

内容 担当 日程

影響無し 無し

無し

無し

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能
停車時YR診断で警報：#2521
四駆・走行中前後Gｾﾝｻ診断で警報：#28

無し

影響無し

横G診断で警報 #2612

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

YR診断で警報 #2512

2 C

和田 終了VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数

2 2 C

4 2 B

2 2 C

OK

2 1 C

1 1

1 1 C

C

2 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

1 OK和田 終了VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数

B

1 C

1 C

4

2

1
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔 ３／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

13 Ｄ２－３ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
2 工程不良 その他の機能に影響なし

左右Ｇセンサ信号の 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
過電圧保護

2 Ｄ２－１との短絡 2 半田ブリッジ 1 部品不良 左右G信号≦0.15Vcc固定
異物混入 2 工程不良

14 Ｄ３－１ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが 影響無し 無し 1 1 C
前後Ｇセンサ信号の 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力 その他の機能に影響なし
過電圧保護

2 Ｄ３－２との短絡 2 半田ブリッジ 1 部品不良 全センサ信号
異物混入 　感度消失

2 工程不良 　1V以内の電圧変動

15 Ｄ３－２ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
2 工程不良 その他の機能に影響なし

前後Ｇセンサ信号の 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
過電圧保護

2 Ｄ３－３との短絡 2 半田ブリッジ 1 部品不良 前後G信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

16 Ｄ３－３ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
2 工程不良 その他の機能に影響なし

前後Ｇセンサ信号の 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
過電圧保護

2 Ｄ３－１との短絡 2 半田ブリッジ 1 部品不良 前後G信号≦0.15Vcc固定
異物混入 2 工程不良

17 ＶＲ１ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
2 工程不良 その他の機能に影響なし

ヨーレート信号の 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
過電圧保護

2 短絡 1 部品不良 1 工程不良 YAW信号≦0.05Vcc固定

2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力

18 ＶＲ３ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが 影響無し 無し 1 1 C
2 工程不良 その他の機能に影響なし

Ｇセンサ電源の
過電圧保護 2 短絡 1 部品不良 1 工程不良 全センサ信号

　感度消失
2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力 　1V以内の電圧変動

19 Ｎ１－１ 1 ＧＮＤ短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動
異物混入 2 工程不良 YAW信号感度消失

角速度信号の出力 2 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動
2 工程不良 YAW信号感度消失

3 Ｎ１－２との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動
異物混入 2 工程不良 YAW信号感度消失

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

影響無し

YR診断で警報 #2512

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能
停車時YR診断で警報：#2521
四駆・走行中前後Gｾﾝｻ診断で警報：#28

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

影響無し

横G診断で警報 
旋回時：#2625、その他：#2621、誤作動

影響無し

前後G診断で警報 #2812

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能
停車時YR診断で警報：#2521
四駆・走行中前後Gｾﾝｻ診断で警報：#28

影響無し

前後G診断で警報 
停車時：#2821、走行中：#2825

③

推  定  原  因 確
認
結
果

無し

故  障  の  影  響

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

1

2

1

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

⑪      対    策

内容 担当 日程

1 C

1 C

1 B 和田 終了 OK

1

1

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数

1 1

C

C

C

2 1

2 1 C

1 1 C

C

4 1 B 和田

3

3

1 C

終了 OK

無し 3 1 C

C OK

無し

無し

無し 4

2

1無し

重
大
性

     
   

ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔 ４／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

20 Ｎ１－２ 1 ＧＮＤ短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

異物混入 2 工程不良

YAW信号感度消失

角速度信号の帰還 2 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

2 工程不良
YAW信号感度消失

3 Ｎ１－３との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

21 Ｎ１－３ 1 ＧＮＤ短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

水晶発振子 2 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

3 Ｎ１－４との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

22 Ｎ１－４ 1 ＧＮＤ短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

水晶発振子 2 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

2 工程不良
YAW信号消失

3 Ｎ１－５との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

23 Ｎ１－５ 1 ＧＮＤ短絡 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

2 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良

筐体 3 Ｎ１－１との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

異物混入 2 工程不良
YAW信号感度消失

24 Ｌ１ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定 横G診断で警報 #2612 無し 2 1 C
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

Vdd用　高周波ノイズ 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
除去フィルタ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 ノイズ除去性能が消失するが

異物混入 その他の機能に影響なし
25 Ｌ２ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定

2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)
ヨーレート信号用 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
高周波ノイズ
除去フィルタ 2 短絡 1 異物混入 1 工程不良 ノイズ除去性能が消失するが

YAW信号に影響なし
26 Ｌ３ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≒0.8Vcc固定 ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不 無し 4 1 B 和田 終了 OK

2 工程不良 前後G信号≒0.8Vcc固定
Vss用　高周波ノイズ 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力 左右G信号≒0.8Vcc固定
除去フィルタ

2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 ノイズ除去性能が消失するが
異物混入 その他の機能に影響なし

27 Ｌ４ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
2 工程不良

Vg用　高周波ノイズ 2 過電流・過電圧 1 サージ電圧入力
除去フィルタ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 ノイズ除去性能が消失するが 影響無し 無し 1 1 C

異物混入 その他の機能に影響なし

確
認
結
果

日程

⑪      対    策

担当

OK

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 

YR診断で警報 #2512

影響無し

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

影響無し

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

影響無し

③ 故  障  の  影  響

推  定  原  因

無し

重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

3 1 C

3 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

3 1 C OK

2 1

2 1 C

C

2 1 C

3 1 C

2 1

1 1 C

C

1 1 C

1 1 C

2 1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔 ５／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

28 Ｒ１　（３０Ｍ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号の微小変動発生
2 工程不良 (約270μV)

チャージアンプの 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動

バイアス供給
異物混入

YAW信号感度消失

29 Ｒ２　（３０Ｍ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号の微小変動発生
2 工程不良 (約270μV)

チャージアンプの 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動

バイアス供給
異物混入

YAW信号感度消失

30 Ｒ３　（３９．２Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
48Hz 2 工程不良
ローパスフィルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
入力抵抗 異物混入

31 Ｒ４　（７５Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
48Hz 2 工程不良
ローパスフィルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
バイアス抵抗 異物混入

32 Ｒ５　（２．２Ｍ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良

DCBITバイアス抵抗 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入

33 Ｒ６　（１１８Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
48Hz 2 工程不良
ローパスフィルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
帰還抵抗 異物混入

34 Ｒ７　（２７．４Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良

DCBIT分配抵抗 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入

35 Ｒ８　（２０．０Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

DCBIT分配抵抗 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
異物混入

36 Ｒ９　（２４９） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

ヨーレート信号の 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号10mV以内の電圧変動
負荷容量分離抵抗 異物混入
ｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄ制限抵抗

37 Ｒ１０　（１Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良

ACBIT分配分路抵抗 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動

異物混入
38 Ｒ１１　（４０．２Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

2 工程不良
YAW信号感度消失

ACBIT分配直列抵抗 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

確
認
結
果

影響無し

YR診断で警報 #2512

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

無し

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

影響無し

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
影響無し

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容 担当 日程

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

2

無し

3

無し

無し

無し

無し

無し

2

2

1

2

2

2

無し

無し

無し

無し

C

1 1

2 1 C

C

1

3 1 C

1 C

3 1

1 C

2 1 C

2 1

1 C

C

1 C

2 1 C

2 1

2 1 C

C

1 C

2 1 C

1 C

1 C

1 C

2 1 C

1 C2

OK

2 1 C

1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔 ６／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

39 Ｒ１２　（２０Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C

11KHz 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号2V以上の電圧変動 無し 3 1 C
ローパスフィルタ抵抗 異物混入

40 Ｒ１３　（１４７Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
11KHz 2 工程不良
バンドバスフィルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
入力抵抗 異物混入

41 Ｒ１４　（３８３Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
11KHz 2 工程不良
バンドパスフィルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動

帰還抵抗
異物混入

42 Ｒ１５　（９０．９Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

駆動音叉 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号0.1V以内の電圧変動
電流-電圧変換抵抗 異物混入

43 Ｒ１６　（７．５Ｍ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 故障後電源再投入した場合
2 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

ドライブコンパレータ
入力オフセット
補償抵抗 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入
44 Ｒ１７　（５．１Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 ノイズ除去性能が消失するが

2 工程不良 その他の機能に影響なし
電源入力用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
フィルタ抵抗 異物混入

45 Ｒ１８　（２０Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動 横G診断で警報 #2612 無し 2 1 C
YAW信号感度消失

電圧レギユレータ用 前後G信号≦0.05Vcc固定
帰還抵抗 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 過電圧保護機能が消失するが

異物混入 その他の機能に影響なし
46 Ｒ１９　（１１０Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが

2 工程不良 その他の機能に影響なし
電圧レギュレータ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号2V以内の電圧変動
電圧設定抵抗 異物混入 YAW信号感度消失

左右G信号≦0.05Vcc固定
前後G信号≦0.05Vcc固定

47 Ｒ２０　（５２．３Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 故障後電源再投入した場合
2 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

ＡＳＩＣ起動発振器用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 故障後電源再投入した場合
抵抗 異物混入 YAW信号≧0.95Vcc固定

48 Ｒ２１　（１６．２Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

2 工程不良
YAW信号感度消失

位相補償抵抗 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 位相変動
異物混入

2

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

確
認
結
果

横G診断で警報 #2612

起動時：YR初期診断で警報 #2511

起動時：YR初期診断で警報 #2511

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

影響無し

影響無し

無し

無し

無し

無し

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の
YR診断で警報 #2512

影響無し

起動時：YR初期診断で警報 #2511

YR診断で警報 #2512

横G診断で警報 #2612

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

日程担当内容

無し

無し

2

1

2

2

1

2

無し

無し

無し

無し

1

無し

無し

無し

2

2

3

無し

無し

無し

無し

1

2

C

1 C

1

1 C

1 C

1

1 C

C

C

1 C

1 C

1

1 C

1 1 C

1 C

1 C

1 1 C

1 1 C

1 C OK

1 1 C

     
   

ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔 ７／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

49 Ｒ２２　（１Ｍ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 駆動音叉の立上り特性変動
2 工程不良

信号同期抵抗 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 駆動音叉の立上り特性変動
異物混入

50 Ｒ２５　（４７） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後G信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

前後Ｇセンサ信号の 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 前後G信号10mV以内の電圧変動
負荷容量分離抵抗 異物混入
ｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄ制限抵抗

51 Ｒ２６　（１．０Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後Ｇセンサ周波数特性変動
2 工程不良 （ｆｃ=13.5Hz　⇒　20～80Hz）

前後Ｇセンサ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 予備抵抗のため影響なし
ローパスフイルタ 異物混入
予備抵抗

52 Ｒ２８　（１０） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 両G信号1V以内の電圧変動
2 工程不良 両G信号感度消失

Ｇセンサ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 両G信号20mV以内の電圧変動
バイアス抵抗 異物混入

53 Ｒ３０　（４７） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右G信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

左右Ｇセンサ信号の 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 左右G信号10mV以内の電圧変動
負荷容量分離抵抗 異物混入
ｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄ制限抵抗

54 Ｒ３１　（１．０Ｋ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右Ｇセンサ周波数特性変動
2 工程不良 （ｆｃ=13.5Hz　⇒　20～80Hz）

左右Ｇセンサ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 予備抵抗のため影響なし
ローパスフイルタ 異物混入
予備抵抗

55 Ｃ１　（１８ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動

2 工程不良
YAW信号感度減少

チャージアンプ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動

帰還コンデンサ
異物混入

YAW信号感度消失

56 Ｃ２　（８２ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号2V以上の電圧変動

2 工程不良
位相平衡用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動
キャパシタ

異物混入
YAW信号感度消失

57 Ｃ３　（０．０１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

2 工程不良
YAW信号感度消失

ＤＣ成分除去用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動

結合コンデンサ
異物混入

無し

無し

無し

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の

影響無し

影響無し

影響無し

操縦性悪化、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
操縦性悪化、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

影響無し

影響無し

影響無し

横G診断で警報 
旋回時：#2622、その他：#2621
影響無し

横G診断で警報 #2612 無し

無し

影響無し

影響無し

前後G診断で警報 #2812 無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

確
認
結
果

内容

無し

日程

1

1

1

1 1 C

C1

2 1 C

担当

1 1 C

1

2 1 C

1 C

1 C

2 1 C

1

1 1 C

1 C

1 1 C

C

3 1 C OK

1

3 1 C OK

3 1

C

C

3 1 C OK

3 1

2 1 C

     
   

ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔 ８／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

58 Ｃ４　（０．０１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号周波数特性及び
48Hz 2 工程不良 出力ノイズ変動
ローパスフィルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
帰還コンデンサ 異物混入

59 Ｃ５　（０．０５６ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号周波数特性及び
48Hz 2 工程不良 出力ノイズ変動
ローパスフイルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
分路コンデンサ 異物混入

60 Ｃ６　（０．０１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源ノイズの許容値減少
2 工程不良

ＥＥＰＲＯＭ電源用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動

バイパスコンデンサ
異物混入

61 Ｃ８　（１０００ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号ノイズ許容値減少
2 工程不良

Ｖｇ用ＧＮＤバイパス 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.90Vcc固定
コンデンサ 異物混入

62 Ｃ９　（１０００ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号ノイズ許容値減少
2 工程不良

Ｖｇ用Ｖｄｄバイパス 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.75Vcc固定
コンデンサ

異物混入
63 Ｃ１０　（０．０１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

2 工程不良
ＡＧＣモニタ回路 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
積分コンデンサ 異物混入

64 Ｃ１１　（４７ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号2V以上の電圧変動

11KHz
2 工程不良

バンドバスフィルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
帰還コンデンサ 異物混入

65 Ｃ１２　（４７ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
11KHz 2 工程不良
バンドバスフィルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
入力コンデンサ 異物混入

66 Ｃ１３　（３３ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

2 工程不良
YAW信号感度減少

不正周波数での 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動
発振防止コンデンサ

異物混入
YAW信号感度消失

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

影響無し

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の
影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

YR診断で警報 #2512

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
#2522
旋回時：誤作動、VSA時：制御不良 あり

③ 故  障  の  影  響

推  定  原  因
重
大
性

YR診断で警報 #2512

操縦性悪化、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ
☆YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

影響無し

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

C

確
認
結
果

⑪      対    策

日程

1 C

1 1 C

発
生
頻
度

担当

2

1 1 C

1 C

1 1

3 1

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容

C

2 1 C

2 1 C

1

3 1 C

1 1 C

2 1 C

2 1

3 1 C

C

OK

2 1 C

2 1 C

2 1

3 1 C

C

OK

3 1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔 ９／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

67 Ｃ１４　（０．０１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

コンパレータ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動
結合コンデンサ

異物混入
68 Ｃ１５　（２７０ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号2V以上の電圧変動

11KHz
2 工程不良

ローパスフィルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
コンデンサ 異物混入

69 Ｃ１６　（０．０１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源ノイズの許容値減少
2 工程不良

ＡＳＩＣ電源用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
バイパスコンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

70 Ｃ１８　（０．０１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源ノイズの許容値減少
2 工程不良

ＡＳＩＣ電源用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
バイパスコンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

71 Ｃ２０　（０．０１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源ノイズの許容値減少
2 工程不良

ＡＳＩＣ電源用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
バイパスコンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

72 Ｃ２２　（０．０１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源ノイズの許容値減少
2 工程不良

ＡＳＩＣ電源用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
バイパスコンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

73 Ｃ２４　（４．７ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源ノイズの許容値減少
2 工程不良

電圧レギュレータ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定 横G診断で警報 #2612 無し 2 1 C
出力コンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

74 Ｃ２５　（０．１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号周波数特性及び
48Hz 2 工程不良 出力ノイズ変動
ローパスフィルタ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
分路コンデンサ 異物混入

75 Ｃ２６　（０．１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源ノイズの許容値減少
2 工程不良

電圧レギュレータ用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
出力コンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

76 Ｃ２７　（１００ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号ノイズ許容値減少
2 工程不良

ヨーレート信号用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
ＥＭＩコンデンサ 異物混入

77 Ｃ２８　（１００ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源ノイズの許容値減少
2 工程不良

電源入力用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
コンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

78 Ｃ２９　（０．１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源ノイズの許容値減少
2 工程不良

電源入力用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
コンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

⑪      対    策
推  定  原  因

重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容 担当 日程

③ 故  障  の  影  響

横G診断で警報 #2612

影響無し

横G診断で警報 #2612

横G診断で警報 #2612

影響無し

横G診断で警報 #2612

影響無し

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

横G診断で警報 #2612

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

影響無し

横G診断で警報 #2612

影響無し

YR診断で警報 #2512

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の
操縦性悪化、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
YR診断で警報 #2512

影響無し

横G診断で警報 #2612

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

2 1 C

2 1

確
認
結
果

3 1 C

C

OK

2 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

2 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

2 1 C

1 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

2 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

2 1 C

2 1 C

1 1 C

     
   

ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔１０／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

79 Ｃ３０　（０．0１ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源ノイズの許容値減少
2 工程不良

電源入力用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
コンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

80 Ｃ３１　（１００ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号ノイズ許容値減少
2 工程不良

ヨーレート信号用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
ＥＭＩコンデンサ 異物混入

81 Ｃ３４　（１００ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号ノイズ許容値減少
2 工程不良

ヨーレート信号用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
ＥＭＩコンデンサ 異物混入

82 Ｃ３５　（１００ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号ノイズ許容値減少 影響無し 無し 1 1 C
ヨーレート信号
保護ダイオード用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
ＥＭＩコンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

83 Ｃ３６　（１０００ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 ASIC周波数安定性低下
2 工程不良

ＡＳＩＣ起動発振器用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 故障後電源再投入した場合
コンデンサ 異物混入 YAW信号≧0.95Vcc固定

84 Ｃ３７　（１００ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号ノイズ許容値減少
2 工程不良

内部電源用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
ＲＦバイパスコンデンサ 異物混入 (負荷抵抗プルダウン時)

85 Ｃ３８　（１００ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号ノイズ許容値減少
2 工程不良

音叉駆動用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
ＡＧＣアンプ接続部 異物混入
ＲＦバイパスコンデンサ

86 Ｃ３９　（１０ｐＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 起動発振器断線による駆動
2 工程不良 音叉振動の立上り特性遅れ

内部発振器用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 YAW信号1V以内の電圧変動
結合コンデンサ 異物混入

（音叉駆動信号）

87 Ｃ４０　（０．０４７ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後G信号ノイズ許容値減少
2 工程不良

前後Ｇセンサ電源用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号
バイパスコンデンサ 異物混入 　感度消失

　2V以内の電圧変動

88 Ｃ４１　（０．０４７ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右G信号ノイズ許容値減少
2 工程不良

左右Ｇセンサ電源用 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 全センサ信号
バイパスコンデンサ 異物混入 　感度消失

　2V以内の電圧変動

89 Ｃ４２　（０．０２２ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後Ｇセンサ周波数特性変動
2 工程不良 （ｆｃ=13.5Hz　⇒　20～80Hz）

前後Ｇセンサ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 前後Ｇセンサ感度消失
ローパスフィルタ用 異物混入 　0.5V以内の電圧変動
コンデンサ

横G診断で警報 #2612

横G診断で警報 #2612

影響無し

影響無し 又は
YR診断で警報 #2511
YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の

横G診断で警報 #2612

影響無し

起動時：YR初期診断で警報 #2511

影響無し

内容

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

和田 終了 OK

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

影響無し

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能
停車時YR診断で警報：#2521

影響無し

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能
停車時YR診断で警報：#2521

影響無し

走行中、前後G診断で警報 #2824/2825

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

担当 日程

確
認
結
果

1 1 C

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

1 C

2 1 C

2 1 C

1

2 1 C

1 1

2 1 C

C

1 1 C

1 1 C

1 1

2 1 C

C

1 1 C

2 1 C

2 1 C

4 1 B VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数

1 1 C

和田 終了 OK

1 1 C

1 1 C

4 1 B VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数

2 1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔１１／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

90 Ｃ４３　（０．０２２ｕＦ） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右Ｇセンサ周波数特性変動
2 工程不良 （ｆｃ=13.5Hz　⇒　20～80Hz）

左右Ｇセンサ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 工程不良 左右Ｇセンサ感度消失
ローパスフィルタ用 異物混入 　0.5V以内の電圧変動
コンデンサ

91 U1-1（IEO-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

2 工程不良 (断線復帰時に≧0.95Vcc固定)

水晶駆動電流に比例 YAW信号感度消失
した電圧を出力する 2 U1-2との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

異物混入 2 工程不良 (短絡復帰時に≧0.95Vcc固定)

YAW信号感度消失

92 U1-2（DRL-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

2 工程不良 (断線復帰時に≧0.95Vcc固定)

水晶駆動電流入力 YAW信号感度消失
2 U1-3との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

異物混入 2 工程不良 (短絡復帰時に≧0.95Vcc固定)

YAW信号感度消失

93 U1-3（AGO-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

水晶駆動電圧に比例 2 U1-4との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
した電圧を出力する 異物混入 2 工程不良

94 U1-4（AGN-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

水晶駆動電流と基準 2 U1-5との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
電流の合計値をAGC 異物混入 2 工程不良
積分器に入力する

95 U1-5（SP_IN-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

駆動音叉側
バンドパスフィルタ 2 U1-6との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
入力 異物混入 2 工程不良

96 U1-6（SP_OUT-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

駆動音叉側
バンドパスフィルタ 2 U1-7との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
電圧出力 異物混入 2 工程不良

97 U1-7（CIN-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

駆動電流の
ゼロクロス検出入力 2 U1-8との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

内容

③

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

⑪      対    策
対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

故  障  の  影  響

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

影響無し

旋回時、横G診断で警報 #2622
直進時誤作動無し

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

YR診断で警報 #2512

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

確
認
結
果

日程担当

2 1 C

1 1 C

C

3 1 C OK

3 1 C OK

3 1

2 1 C

3 1 C

2

2 1 C

1 C

2 1 C

2 1

2 1 C

C

2 1 C

2 1 C

2 1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔１２／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

98 U1-8（XTAL_DRV 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
　　　　　　　　　Input） 2 工程不良

音叉駆動発振器の 2 U1-9との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
極性入力 異物混入 2 工程不良

99 U1-9（AVDD2_Power 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号0.5V以内の電圧変動
　　　　　　　　　Input） 2 工程不良

アナログ回路電源 2 U1-10との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

100 U1-10（DRH-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

ＡＧＣ制御
矩形波出力 2 U1-11との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

101 U1-11（DVSS2-Power 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部2重回路のため影響なし
　　　　　　　common) 2 工程不良

デジタル回路ＧＮＤ 2 U1-12との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号0.5V以内の電圧変動
異物混入 2 工程不良

102 U1-12（OSC_STR 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号0.5V以内の電圧変動
　　　　　　　　Output） 2 工程不良

発振器起動電圧 2 U1-13との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
異物混入 2 工程不良

103 U1-13（DVDD2_Power 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部2重回路のため影響なし
　　　　　　　　　Input） 2 工程不良

デジタル回路電源 2 U1-14との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 起動遅延時間の変動により
異物混入 2 工程不良 起動直後のYAW信号安定性低下

104 U1-14（P_D6-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 起動遅延時間の変動により
2 工程不良 起動直後のYAW信号安定性低下

起動遅延時間設定
（400ms） 2 U1-15との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 同電位のため影響なし

異物混入 2 工程不良

105 U1-15（P_D5-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 起動遅延時間の変動により
2 工程不良 起動直後のYAW信号安定性低下

起動遅延時間設定
（200ms） 2 U1-16との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定

異物混入 2 工程不良 (断線復帰時に≧0.95Vcc固定)

【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

③
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の
YR診断で警報 #2512

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の

影響無し

影響無し

故  障  の  影  響

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

影響無し

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

影響無し

影響無し

影響無し

YR診断で警報 #2512

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

確
認
結
果

担当 日程

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1

1 1 C

C

C

2 1 C

2 1

1 1

1 1 C

C

1 1 C

1

1 1 C

1 C

2 1 C
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システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔１３／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

106 U1-16（EX_CLK-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部プルアップのため影響なし
2 工程不良

ＩＣレベルテストに使用
2 U1-17との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

107 U1-17（EECK-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

EEPROM用クロック
信号出力 2 U1-18との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

108 U1-18（DEMOD-POL 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部プルアップのため影響なし
　　　　　　　　　Input） 2 工程不良

復調器の極性入力 2 U1-19との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 同電位のため影響なし
異物混入 2 工程不良

109 U1-19（EX_PDET-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部プルアップのため影響なし
2 工程不良

ＩＣレベルテストに使用
2 U1-20との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

110 U1-20（EEDO-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

EEPROMへの
命令データ出力 2 U1-21との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動 無し 2 1 C

異物混入 2 工程不良

111 U1-21（EEDIN-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

EEPROMからの
データ入力 2 U1-22との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

異物混入 2 工程不良

112 U1-22（DSUB-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 耐ノイズ性能の低下
2 工程不良

サブストレートとの
接続 2 U1-23との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

113 U1-23（EECS-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

EEPROMへの
チップセレクト 2 U1-24との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
タイミング信号出力 異物混入 2 工程不良

YR診断で警報 #2512

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の
影響無し

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

影響無し

影響無し

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

YR診断で警報 #2512

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の

無し

無し

確
認
結
果

内容 担当 日程

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

1 1 C

2 1 C

2 1

2 1 C

C

1 1 C

1 1 C

1 1

2 1 C

C

2 1 C

1 C

1 1 C

2 1 C

2 1 C

2

2 1 C

2 1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔１４／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

114 U1-24（P_D7-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部プルアップのため影響なし
2 工程不良

起動遅延時間設定
（800ms） 2 U1-25との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 影響なし 影響無し 無し 1 1 C

異物混入 2 工程不良
115 U1-25（P_D4-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部プルアップのため影響なし 影響無し 無し 1 1 C

2 工程不良
起動遅延時間設定 2 U1-26との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 同電位のため影響なし 影響無し 無し 1 1 C
（100ms） 異物混入 2 工程不良

116 U1-26（DVDD1_Power 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部プルアップのため影響なし 影響無し 無し 1 1 C
　　　　　　　　　Input） 2 工程不良
デジタル回路電源 2 U1-27との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 同電位のため影響なし 影響無し 無し 1 1 C

異物混入 2 工程不良
117 U1-27（P_D3-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部プルアップのため影響なし

2 工程不良
起動遅延時間設定
（50ms） 2 U1-28との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 未使用端子のため影響なし

異物混入 2 工程不良

118 U1-28（AD_ST-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 未使用端子のため影響なし
2 工程不良

ＩＣレベルテストに使用
2 U1-29との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 未使用端子のため影響なし 影響無し 無し 1 1 C

異物混入 2 工程不良

119 U1-29（EX_PWRRST_N 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部プルアップのため影響なし
　　　　　　　　-Input） 2 工程不良

ＩＣレベルテストに使用 2 U1-30との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 同電位のため影響なし
異物混入 2 工程不良

120 U1-30（EX_PWRRST_ 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部プルアップのため影響なし
　　　　　EN_N-Input） 2 工程不良

ＩＣレベルテストに使用 2 U1-31との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
異物混入 2 工程不良 (断線復帰時に≧0.95Vcc固定)

121 U1-31（DVSS1-Power 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部2重回路のため影響なし
　　　　　　　common) 2 工程不良

デジタル回路ＧＮＤ 2 U1-32との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動
異物混入 2 工程不良

122 U1-32（EEPWR-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

EEPROMへの３．５Ｖ
電源供給 2 U1-33との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号1V以内の電圧変動

異物混入 2 工程不良

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の
YR診断で警報 #2512

YR診断 
停車中：#2521、旋回時：#2512または#25
24
旋回時：若干の誤作動、VSA時：若干の

影響無し

影響無し

影響無し

影響無し

影響無し

影響無し

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

確
認
結
果

担当 日程

1 1 C

1 1 C

1 1 C

1 1 C

C

1 1 C

1 1 C

1 1

1 1

2 1 C

2 1 C

C

2 1 C

2 1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔１５／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

123 U1-33（AVSS1-Power 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部2重回路のため影響なし
　　　　　　　common) 2 工程不良

アナログ回路ＧＮＤ 2 U1-34との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良 (電源投入時)

124 U1-34（OSC_CMP_N 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
　　　　　　　　　Input) 2 工程不良 (電源投入時)

起動発振器 2 U1-35との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
遅延時間設定 異物混入 2 工程不良 (電源投入時)

125 U1-35（S_CLK-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良 (電源投入時)

起動発振器
遅延時間設定 2 U1-36との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号0.1V以内の電圧変動

異物混入 2 工程不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
(電源投入時)

126 U1-36（RO-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良

入力角速度に比例
した電圧出力 2 U1-37との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C

異物混入 2 工程不良
127 U1-37（B_SUM-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号周波数特性及び

2 工程不良 出力ノイズ変動
DAC補正係数による
フイルタ微調整 2 U1-38との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

128 U1-38（AVDD1_Power 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 内部2重回路のため影響なし 影響無し 無し 1 1 C
　　　　　　　　　Input） 2 工程不良
アナログ回路電源 2 U1-39との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定

異物混入 2 工程不良

129 U1-39（CBR-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良

CBIT信号注入点
2 U1-40との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

130 U1-40（TMP_OUT 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
　　　　　　　Output） 2 工程不良

内部温度センサ出力 2 U1-41との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 通常接続のため影響なし
異物混入 2 工程不良

131 U1-41（AD_TST-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

ＩＣレベルテストに使用
2 U1-42の短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

発
生
頻
度

内容

影響無し

YR診断で警報 #2511

YR診断で警報 #2511

YR診断で警報 #2511

YR診断で警報 #2511

影響無し
起動時：YR初期 #2511

YR診断で警報 #2512

影響無し

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

1 1

無し

無し

無し

無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

YR診断で警報 #2512

C

確
認
結
果

担当 日程

1 C

2 1 C

2 1 C

2

1 1 C

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2

1 C

C

1

2

2

2 1 C

2 1 C

1 C

2 1 C

1 C

2 1 C

1
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔１６／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

132 U1-42（LPO-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
ヨーレート出力の 2 工程不良
ローパスフィルタ 2 U1-43の短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
を供給する 異物混入 2 工程不良

133 U1-43（LPN-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
2 工程不良

ローパスフイルタ入力 2 U1-44の短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
異物混入 2 工程不良

134 U1-44（DMO-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
復調器出力 2 工程不良

2 U1-45の短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≒0.8Vcc固定 無し 3 1 C
異物混入 2 工程不良 YAW信号消失

135 U1-45（G4I-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動

2 工程不良 YAW信号感度消失

復調前の
最終増幅部入力 2 U1-46との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動

異物混入 2 工程不良

136 U1-46（G3O-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動

2 工程不良 YAW信号感度消失

結合コンデンサへの
ACヨーレート信号出力 2 U1-47との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動

異物混入 2 工程不良 YAW信号感度消失

137 U1-47（G2O-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
2 工程不良

増幅部２の出力 2 U1-48との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動
異物混入 YAW信号感度消失

2 工程不良

138 U1-48（G2N-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動
2 工程不良 YAW信号感度消失

増幅部２の入力

2 U1-49との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動
異物混入 YAW信号感度消失

2 工程不良

139 U1-49（PUH-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動
2 工程不良 YAW信号感度消失

チャージアンプ入力

2 U1-50との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動
異物混入 YAW信号感度消失

2 工程不良

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

無し

無し

担当 日程

無し

無し

無し

無し

無し

1

無し

無し

C

確
認
結
果

3

3

3

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

OK3 1 C

3 1 C

OK3 1 C

C

3 1 C

OK

3 1 C OK

3 1 C

1 C

1
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔１７／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

140 U1-50（CAO-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動
2 工程不良 YAW信号感度消失

チャージアンプ出力

2 U1-51との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号2V以内の電圧変動
異物混入 YAW信号感度消失

2 工程不良

141 U1-51（VG-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

仮想ＧＮＤ
基準電圧出力 2 U1-52との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
（Vdd/2） 異物混入 2 工程不良

142 U1-52（AVSS2-Power 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号0.1V以内の電圧変動
　　　　　　　common) 2 工程不良

アナログ回路ＧＮＤ 2 U1-1との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C
異物混入 2 工程不良

143 U2-1（CS) 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

チップセレクト 2 U2-2との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

144 U2-2（CK) 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

クロック 2 U2-3との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
異物混入 2 工程不良

145 U2-3（DI) 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

データ入力
2 U2-4との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

146 U2-4（DO) 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

データ出力
2 U2-5との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

147 U2-5（VSS) 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

ＧＮＤ
2 U2-6との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 通常接続のため影響なし 影響無し 無し 1 1 C

異物混入 2 工程不良
148 U2-6（ORG) 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 耐ノイズ性能の低下 影響無し 無し 1 1 C

2 工程不良
メモリ環境設定 2 U2-7との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 未使用端子のため影響なし 影響無し 無し 1 1 C

異物混入 2 工程不良

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

影響無し

YR診断で警報 #2512

YR診断で警報 #2512

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：
ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正可
能
YR診断で警報 
停車時：#2521、直進中：#2524、旋回時：

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

無し

無し

無し

内容 担当 日程

2

YR診断で警報 #2512

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

3

無し

3

無し

OK

確
認
結
果

無し

2 1 C

C

2 1 C

1 C

1 C

C

2 1 C

1 C

1

1

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔１８／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

149 U2-7（NC) 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 未使用端子のため影響なし
2 工程不良

未使用
2 U2-8との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 未使用端子のため影響なし

異物混入 2 工程不良

150 U2-8（VDD) 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良

電源供給
2 U2-1との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定 YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C

異物混入 2 工程不良
151 U3-1（VIN-Voltage 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定

　　　　　　　　　Input） 2 工程不良

レギュレータ入力端子 2 U3-2との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
異物混入 2 工程不良 短絡復帰時YAW≧0.95Vcc固定

152 U3-2（GND-Ground） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 全センサ信号
2 工程不良 　1V以内の電圧変動

ＧＮＤ 　感度消失

2 U3-3との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
異物混入 2 工程不良 短絡復帰時YAW≧0.95Vcc固定

153 U3-3（SEN-Shutdown 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
　　　　　　　/Enable） 2 工程不良

レギュレータ出力 2 U3-4との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 影響なし
イネーブル入力 異物混入 2 工程不良

154 U3-4（ADJ-Voltage 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
　　　　　　　　Adjust） 2 工程不良 その他の機能に影響なし

電圧調整入力 2 U3-5との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
異物混入 2 工程不良 その他の機能に影響なし

155 U3-5（OUT-Voltage 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
　　　　　　　　Output） 2 工程不良

定電圧出力 2 U3-1との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 過電圧保護機能が消失するが
異物混入 2 工程不良 その他の機能に影響なし

156 U5-1（CLK-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 未使用端子のため影響なし
2 工程不良

外部クロックモード時
各種テストモード時 2 U5-2との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 左右Ｇセンサ周波数特性変動
電圧を入力する 異物混入 2 工程不良 （ｆｃ=13.5Hz　⇒　20～80Hz）

影響無し

影響無し

横G診断で警報 #2612

影響無し

影響無し

影響無し

横G診断で警報 #2612

横G診断で警報 #2612

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能
停車時YR診断で警報：#2521
四駆・走行中前後Gｾﾝｻ診断で警報：#28
横G診断で警報 #2612

YR診断で警報 #2512

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容 担当

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数

無し

横G診断で警報 #2612

無し

影響無し

影響無し

影響無し

確
認
結
果

日程

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

2 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

1 1 C

C

和田

2 1 C

1 C

終了 OK

2 1

4 1 B

2 1 C

1

1 1 C

1 1 C

2 1 C

C

1 1 C

1 1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔１９／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

157 U5-2（I/O-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右Ｇセンサ周波数特性変動
2 工程不良 （ｆｃ=13.5Hz　⇒　20～80Hz）

電子トリミング時
各種テストモード時
電圧を入力する． 2 U5-3との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 左右Ｇセンサ周波数特性変動

異物混入 2 工程不良 （ｆｃ=13.5Hz　⇒　20～80Hz）
ローパスフイルタの
構成部品を接続する．

158 U5-3（MODE-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 未使用端子のため影響なし
2 工程不良

電子トリミング時
各種テストモード時 2 U5-4との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 影響なし
電圧を入力する． 異物混入 2 工程不良

159 U5-4（GND-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右Ｇ信号≒0.8Vcc固定
2 工程不良

ＧＮＤ
2 U5-5との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 影響なし

異物混入 2 工程不良

160 U5-5（PGM-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 未使用端子のため影響なし
2 工程不良

電子トリミング時
各種テストモード時 2 U5-6との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 影響なし
電圧を入力する． 異物混入 2 工程不良

161 U5-6（ST-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 未使用端子のため影響なし
2 工程不良

自己診断開始時
各種テストモード時 2 U5-7の短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 左右G信号≧0.95Vcc固定
電圧を入力する． 異物混入 2 工程不良

162 U5-7（VOUT-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右G信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

入力加速度に比例
した電圧を出力する 2 U5-8との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 左右G信号≧0.95Vcc固定
した電圧を出力する 異物混入 2 工程不良

163 U5-8（VDD-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右G信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

左右Ｇセンサ電源
2 U5-1との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 全センサ信号

異物混入 2 工程不良 　感度消失
　2V以内の電圧変動

164 U6-1（CLK-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 未使用端子のため影響なし
2 工程不良

外部クロックモード時
各種テストモード時 2 U6-2との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 前後Ｇセンサ周波数特性変動
電圧を入力する 異物混入 2 工程不良 （ｆｃ=13.5Hz　⇒　20～80Hz）

影響無し

横G診断で警報 #2612

横G診断で警報 #2612

影響無し

影響無し

影響無し

影響無し

横G診断で警報 #2612

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能
停車時YR診断で警報：#2521
影響無し

影響無し

影響無し

影響無し

影響無し

横G診断で警報 #2612

横G診断で警報 
旋回時：#2625、その他：#2621、誤作動
無し

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

2 1 C

1

内容 担当

確
認
結
果

日程

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

2 1 C

C

1 1 C

1 1 C

1 1

1 1

1 1 C

C

1 1 C

1 1 C

1 1

2 1 C

C

2 1 C

2 1

4 1 B ICﾁｯﾌﾟの反対側にあるPin間ｼｮｰﾄで
あり、現実には生じ得ない故障と考
え、対策の必要は無いと判断する。

C

OK

1 C

1 1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔２０／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ ＆ Gｾﾝｻ　（ﾒｲﾝ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

165 U6-2（I/O-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後Ｇセンサ周波数特性変動
2 工程不良 （ｆｃ=13.5Hz　⇒　20～80Hz）

電子トリミング時
各種テストモード時
電圧を入力する． 2 U6-3との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 前後Ｇセンサ周波数特性変動

異物混入 2 工程不良 （ｆｃ=13.5Hz　⇒　20～80Hz）
ローパスフイルタの
構成部品を接続する．

166 U6-3（MODE-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 未使用端子のため影響なし
2 工程不良

電子トリミング時
各種テストモード時 2 U6-4との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 影響なし 影響無し 無し 1 1 C
電圧を入力する． 異物混入 2 工程不良

167 U6-4（GND-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後Ｇ信号≒0.8Vcc固定 無し 2 1 C
2 工程不良

ＧＮＤ 2 U6-5との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 影響なし 影響無し 無し 1 1 C

異物混入 2 工程不良
168 U6-5（PGM-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 未使用端子のため影響なし

2 工程不良
電子トリミング時
各種テストモード時 2 U6-6との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 未使用端子のため影響なし
電圧を入力する． 異物混入 2 工程不良

169 U6-6（ST-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 未使用端子のため影響なし
2 工程不良

自己診断開始時
各種テストモード時 2 U6-7の短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 前後G信号≧0.95Vcc固定
電圧を入力する． 異物混入 2 工程不良

170 U6-7（VOUT-Output） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後G信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

入力加速度に比例
した電圧を出力する 2 U6-8との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 前後G信号≧0.95Vcc固定 前後G診断で警報 #2812 無し 2 1 C
した電圧を出力する 異物混入 2 工程不良

171 U6-8（VDD-Input） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後G信号≦0.05Vcc固定 前後G診断で警報 #2812 無し 2 1 C
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

左右Ｇセンサ電源 2 U6-1との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 全センサ信号

異物混入 2 工程不良 　感度消失
　2V以内の電圧変動

172 グロメット 1 機械的保持不能 1 脱落 1 部品不良 全センサ信号
欠品 2 取付異常 　中点電圧変動

メイン基板の 作業ミス 　他軸感度増加
・機械的保持 2 振動減衰不能 1 異部品混入 1 部品不良 全センサ信号
・外部振動の減衰 欠品 2 取付異常 　中点電圧変動

・アライメント確保 作業ミス 車体振動でYaw発生

3 アライメント変動 1 破損 1 部品不良 全センサ信号 無し 4 1 B 和田 終了 OK
欠品 2 取付異常 　中点電圧変動

作業ミス 　他軸感度増加

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能
停車時YR診断で警報：#2521

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能

影響無し

前後G診断で警報 
停車時：#2822、走行中：#2825

影響無し

影響無し

前後G診断で警報 #2812

前後G診断で警報 #2812

影響無し

影響無し

影響無し

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容 担当

確
認
結
果

日程

無し

無し

無し

無し

無し

無し 1 1 C

1 1 C

1 1 C

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能

生産工程で中点電圧／他軸感度を
全数検査、流出防止とした。

無し

無し

無し

無し

無し

1 1 C

1 1 C

1 1 C

2 1 C

2 1

4 1 B ICﾁｯﾌﾟの反対側にあるPin間ｼｮｰﾄで
あり、現実には生じ得ない故障と考
え、対策の必要は無いと判断する。

C

OK

4 1 B 生産工程で中点電圧／他軸感度を
全数検査、流出防止とした。

和田 終了 OK

OK4 2 和田 終了B 生産工程で中点電圧を全数検査 
及び 欠品無き事の重点管理実施。
⇒流出防止、発生頻度1とした。
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔２１／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ　&　Gｾﾝｻ　(サﾌﾞ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

173 FL1 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右G信≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

左右Gセンサ用
EMIフィルタ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 左右G信号ノイズ許容値減少

異物混入 2 工程不良

174 FL2 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
2 工程不良 前後G信号≒0.8Vcc固定

GND用 左右G信号≒0.8Vcc固定
EMIフィルタ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 全センサ信号ノイズ許容値減少

異物混入 2 工程不良

175 FL3 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

ヨーレートセンサ用
EMIフィルタ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号ノイズ許容値減少

異物混入 2 工程不良

176 FL4 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

センサ電源用
EMIフィルタ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 全センサ信号ノイズ許容値減少

異物混入 2 工程不良

177 FL5 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後G信≦0.05Vcc固定
2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

前後Gセンサ用
EMIフィルタ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 前後G信号ノイズ許容値減少

異物混入 2 工程不良

178 C1　（47uF） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 電源瞬断による中点電圧変動
2 工程不良 (最悪時YAW信号リセット)

電源入力用
コンデンサ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定

異物混入 2 工程不良 (負荷抵抗プルダウン時)

179 D1　(8.2V) 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 YAW信号ノイズ許容値減少
2 工程不良

ヨーレート信号の
過電圧保護 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信≦0.05Vcc固定

異物混入 2 工程不良
YR診断で警報 #2512

影響無し

前後G診断で警報 #2812

影響無し

影響無し
ﾘｾｯﾄ時：YR断線・短絡 #2512

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

横G診断で警報 #2612

横G診断で警報 #2612

影響無し

横G診断で警報 #2612

影響無し

YR診断で警報 #2512

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容 担当

確
認
結
果

日程

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

2 1 C

1 1 C

2 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

2 1 C

2 1 C

1 1

1 1 C

C

2 1 C

1 1 C

2 1

2 1 C

C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔２２／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ　&　Gｾﾝｻ　(サﾌﾞ基板)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

180 TR1_1 1 TR1_1断線 1 半田不良 1 部品不良 GND断戦時の
2 工程不良 YAW信号プルアップ不能

ヨーレート信号 (≒0.8Vcc固定)
プルアップ用 2 TR1_2との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
複合トランジスタ 異物混入 2 工程不良

181 TR1_2 3 TR1_2断線 1 半田不良 1 部品不良 GND断戦時の
2 工程不良 YAW信号プルアップ不能

ヨーレート信号 (≒0.8Vcc固定)
プルアップ用 4 TR1_3との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 GND断戦時の
複合トランジスタ 異物混入 2 工程不良 YAW信号プルアップ不能

(≦0.05Vcc固定)
182 TR1_3 5 TR1_3断線 1 半田不良 1 部品不良 GND断戦時の

2 工程不良 YAW信号プルアップ不能
ヨーレート信号 (≒0.8Vcc固定)
プルアップ用 6 TR1_1との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
複合トランジスタ 異物混入 2 工程不良

183 TR2_1 1 TR2_1断線 1 半田不良 1 部品不良 GND断戦時の
2 工程不良 YAW信号プルアップ不能

ＧＮＤ断線検出用 (≒0.8Vcc固定)
複合トランジスタ 2 TR2_2との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 ノイズ許容値減少

異物混入 2 工程不良

184 TR2_2 3 TR2_2断線 1 半田不良 1 部品不良 GND断戦時の
2 工程不良 YAW信号プルアップ不能

ＧＮＤ断線検出用 (≒0.8Vcc固定)
複合トランジスタ 4 TR2_3との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 影響なし

異物混入 2 工程不良 (消費電流0.25mA増加)

185 TR2_3 5 TR2_3断線 1 半田不良 1 部品不良 GND断戦時の
2 工程不良 YAW信号プルアップ不能

ＧＮＤ断線検出用 (≒0.8Vcc固定)
複合トランジスタ 6 TR2_1との短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定

異物混入 2 工程不良

186 R1　(270) 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 GND断戦時の
2 工程不良 YAW信号プルアップ不能

ヨーレート信号 (≒0.8Vcc固定)
プルアップ抵抗器 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 影響なし

異物混入 2 工程不良

影響無し

影響無し

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

影響無し

影響無し

影響無し

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

担当 日程内容

確
認
結
果

影響無し

YR診断で警報 #2512

影響無し

影響無し

YR診断で警報 #2512

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

影響無し

1 1 C

1 1 C

2 1

1 1 C

C

1 1 C

1 1 C

2 1

1 1 C

C

1 1 C

1 1 C

1 1

2 1 C

C

1 1 C

1 1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔２３／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ　&　Gｾﾝｻ　(その他の部品)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

187 カバー 1 外部環境 1 破損 1 部品不良 耐候性低下
保護性能消失 組立不良 2 落下及びスクリュー

・外部環境の保護 締付時の破損
・放射性妨害波の遮断 2 放射性妨害波 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少
・メイン基板の 遮断性能消失 組立不良 2 落下及びスクリュー
 アライメント確保 締付時の破損
・サブ基板の機械的 3 アライメント変動 1 破損 1 部品不良 全センサ信号 無し 4 1 B 和田 終了 OK
 保持 組立不良 　中点電圧変動
・サブ基板の電気的 2 スクリュー欠品及び 　他軸感度増加
 接続 締付力不足（3本）
・コネクタの機械的 4 サブ基板保持不能 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少
 保持 組立不良 2 スクリュー欠品（4本）

5 サブ基板との電気的 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少
接続不能 組立不良 2 サブ基板の

加締め忘れ（2箇所）
6 コネクタ保持不能 1 破損 1 部品不良 耐候性低下

組立不良 2 落下による破損

188 ハウジング 1 外部環境 1 破損 1 部品不良 耐候性低下
保護性能消失 組立不良 2 落下及びスクリュー

・外部環境の保護 締付時の破損
・放射性妨害波の遮断 2 放射性妨害波 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少
・メイン基板の 遮断性能消失 組立不良 2 落下及びスクリュー
 アライメント確保 締付時の破損
・車両との機械的接続 3 アライメント変動 1 破損 1 部品不良 全センサ信号 無し 4 1 B 和田 終了 OK
・カバーと車両アース 組立不良 　中点電圧変動
 との電気的接続 2 スクリュー欠品及び 　他軸感度増加

締付力不足（3本）
4 車両との機械的接続 1 破損 1 部品不良 全センサ信号

不能 組立不良 2 落下による 　中点電圧変動
取付部破損（2箇所）　他軸感度増加

5 カバーと車両アース 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少
の電気的接続不能 組立不良 2 スクリュー欠品及び GND断戦時の

締付力不足（4本） YAW信号プルアップ不能
189 スクリュー 1 機械的保持不能 1 破損 1 部品不良 全センサ信号

組立不良 2 スクリュー欠品及び 　中点電圧変動
・ハウジングとカバー 締付力不足（4本） 　他軸感度増加
 を機械的に保持する 2 電気的接続不能 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少 影響無し 無し 1 1 C
・ハウジングとカバー 組立不良 2 スクリュー欠品及び
 の電気的接続 締付力不足（4本）

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数
検査 流出防止とした

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数
検査 流出防止とした

無し

無し

無し

1 C

影響無し

影響無し

③
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

担当 日程

故  障  の  影  響

内容

確
認
結
果

影響無し

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能

影響無し

影響無し

影響無し

影響無し 1

影響無し

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

1 1 C

1 1 C

1 1 C

1 1 C

1 1

1 1 C

C

4 1 B 生産工程で中点電圧／他軸感度を
全数検査、流出防止とした。

和田 終了 OK

4 1 B 生産工程で中点電圧／他軸感度を
全数検査、流出防止とした。

和田 終了 OK

1 1 C
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【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔２４／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ　&　Gｾﾝｻ　(その他の部品)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

190 コネクタ 1 サブ基板への 1 電源断線（地絡） 1 部品不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
電源供給不能 組立不良 2 端子半田不良 (負荷抵抗プルダウン時)

・サブ基板への 機能検査工程異常
 電源の供給 2 サブ基板への 1 GND端子断線 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
・サブ基板への GND供給不能 組立不良 2 端子半田不良 前後G信号≒0.8Vcc固定
 GNDの供給 機能検査工程異常 左右G信号≒0.8Vcc固定
・車両ハーネスへの 3 車両ハーネスへの 1 YAW断線（短絡） 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
 YAW信号の供給 YAW信号供給不能 組立不良 2 端子半田不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
・車両ハーネスへの 機能検査工程異常
 左右G信号の供給 4 車両ハーネスへの 1 左右G断線（短絡） 1 部品不良 左右G信号≦0.05Vcc固定
・車両ハーネスへの 左右G信号供給不能 組立不良 2 端子半田不良 左右G信号≧0.95Vcc固定
 前後G信号の供給 機能検査工程異常
・車両側コネクタの 5 車両ハーネスへの 1 前後G断線（短絡） 1 部品不良 前後G信号≦0.05Vcc固定
 機械的な保持 前後G信号供給不能 組立不良 2 端子半田不良 前後G信号≧0.95Vcc固定

機能検査工程異常
6 車両側コネクタの 1 ロック機構破損 1 部品不良 全センサ信号供給不能

脱落 工程不良 2 落下による破損

7 5ms以上の電源瞬断 1 コンタクト不良 1 部品不良 YAW信号リセット
工程不良 2 異物混入 (約１s間Hi固定)

8 5ms未満の電源瞬断 1 コンタクト不良 1 部品不良 全センサ信号中点電圧変動
工程不良 2 異物混入 (規定変動量以下での瞬断保証

 時間は1ms以下)
191 C2　（10nF） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 左右G信号ノイズ許容値減少 影響無し 無し 1 1 C

2 工程不良
左右Gセンサ用
ノイズ吸収コンデンサ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 左右G信号≧0.95Vcc固定

2 工程不良

192 C3　（10nF） 1 断線 1 半田不良 1 部品不良 前後G信号ノイズ許容値減少 影響無し 無し 1 1 C
2 工程不良

前後Gセンサ用
ノイズ吸収コンデンサ 2 短絡 1 半田ブリッジ 1 部品不良 前後G信号≧0.95Vcc固定 前後G診断で警報 #2812 無し 2 1 C

2 工程不良

【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔２５／２６〕

1 C

影響無し

③
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容 担当 日程

横G診断で警報 #2612

確
認
結
果

2

無し

無し

無し

無し

YR診断で警報 #2512

横G診断で警報 #2612

前後G診断で警報 #2812

横G診断で警報 #2612

無し

無し

横G診断で警報 #2612

YR診断で警報 #2512

故  障  の  影  響

無し

無し

無し

YR診断で警報 #2512

2 1 C

2 1 C

C

2 1 C

2 1 C

2 1 C

2 1

1 1 C

2 1 C
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コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ　&　Gｾﾝｻ　(その他の部品)

① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

193 防水用カバー 1 外部環境 1 破損 1 部品不良 耐候性低下
保護性能消失 組立不良 2 落下及びスクリュー

・外部環境の保護 締付時の破損
・放射性妨害波の遮断 2 放射性妨害波 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少
・メイン基板の 遮断性能消失 2 落下及びスクリュー
 アライメント確保 締付時の破損
・サブ基板の機械的 3 アライメント変動 1 破損 1 部品不良 全センサ信号 ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不 無し 4 1 B 和田 終了 OK
 保持 組立不良 2 スクリュー欠品及び 　中点電圧変動
・サブ基板の電気的 締付力不足（3本） 　他軸感度増加
 接続
・コネクタの機械的 4 サブ基板保持不能 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少 影響無し 無し 1 1 C
 保持 組立不良 2 スクリュー欠品（4本）
・Ｏリング及びシール 5 サブ基板との電気的 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少
 パッキンとの組合せ 接続不能 組立不良 2 サブ基板の
 により防水性を確保 加締め忘れ（2箇所）
 する 6 コネクタ保持不能 1 破損 1 部品不良 耐候性低下 影響無し 無し 1 1 C

2 落下による破損
7 防水不能 1 破損 1 部品不良 内部浸水による出力異常 ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不能 4

組立不良 2 落下による破損

194 防水用ハウジング 1 外部環境 1 破損 1 部品不良 耐候性低下
保護性能消失 組立不良 2 落下及びスクリュー

・外部環境の保護 締付時の破損
・放射性妨害波の遮断 2 放射性妨害波 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少
・メイン基板の 遮断性能消失 2 落下及びスクリュー
 アライメント確保 締付時の破損
・車両との機械的接続 3 アライメント変動 1 破損 1 部品不良 全センサ信号 ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不 無し 4 1 B 和田 終了 OK
・カバーと車両アース 組立不良 2 スクリュー欠品及び 　中点電圧変動
 との電気的接続 締付力不足（3本） 　他軸感度増加
・シールパッキンとの
 組合せにより防水性 4 車両との機械的接続 1 破損 1 部品不良 全センサ信号
 を確保する 不能 2 落下による 　中点電圧変動

取付部破損（2箇所）　他軸感度増加
5 カバーと車両アース 1 破損 1 部品不良 ノイズ許容値減少

の電気的接続不能 組立不良 2 スクリュー欠品及び GND断戦時の
締付力不足（4本） YAW信号プルアップ不能

6 防水不能 1 破損 1 部品不良 内部浸水による出力異常 4 2 B
組立不良 2 落下による破損

195 コネクタ用スクリュー 1 機械的保持不能 1 破損 1 部品不良 全センサ信号
・防水用コネクタと 組立不良 2 スクリュー欠品及び 　中点電圧変動
 カバーを機械的に 締付力不足（4本） 　他軸感度増加
 保持する 2 防水不能 1 破損 1 部品不良 内部浸水による出力異常 ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不 無し 4 2 B 和田 終了 OK
・Oリングを密着させ 組立不良 2 取付異常
 防水性を確保する 作業ミス

【ＨＧ-ＦＭＥＡ－****】

システム名称 ＶＳＡ  Ｆ Ｍ Ｅ Ａ 表  〔２６／２６〕

コンポーネント ﾖｰﾚｰﾄｾﾝｻ　&　Gｾﾝｻ　(その他の部品)

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程でﾘｰｸﾃｽﾄを全数検査、流

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数
検査 流出防止とした

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程で中点電圧／感度を全数
検査 流出防止とした

確
認
結
果

内容

無し 1

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程でﾘｰｸﾃｽﾄを全数検査、流

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能

無し 4 1 OKB 生産工程で中点電圧／他軸感度を
全数検査、流出防止とした。

和田 終了

無し 和田 終了 OK

C

1

影響無し 無し 1 1

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能

無し 4

担当 日程

ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不
能

C

C

2

無し

影響無し

影響無し

1

無し 1 1

無し 1

終了 OK和田

C

B VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程でﾘｰｸﾃｽﾄを全数検査、流

1

C

和田 終了 OK

影響無し 無し 1 1 C

1

影響無し

B 生産工程で中点電圧／他軸感度を
全数検査、流出防止とした。

影響無し 1

     
   

ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

構成部品と  故 障 モ ー ド
No. ⑤   コンポーネント ⑥  車  輌 故障の予知性

その機能 No. No. （なぜ）  （なぜ） （一次的） （最終的） （兆候が有るか）
一次原因 No. 二次原因

196 防水用コネクタ 1 サブ基板への 1 電源端子断線 1 部品不良 全センサ信号≦0.05Vcc固定
電源供給不能 (または地絡) 2 端子半田不良 (負荷抵抗プルダウン時)

・サブ基板への 機能検査工程異常
 電源の供給 2 サブ基板への 1 GND端子断線 1 部品不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
・サブ基板への GND供給不能 2 端子半田不良 前後G信号≒0.8Vcc固定
 GNDの供給 機能検査工程異常 左右G信号≒0.8Vcc固定
・車両ハーネスへの 3 車両ハーネスへの 1 YAW信号断線 1 部品不良 YAW信号≦0.05Vcc固定
 YAW信号の供給 YAW信号供給不能 (または短絡) 2 端子半田不良 YAW信号≧0.95Vcc固定
・車両ハーネスへの 機能検査工程異常
 左右G信号の供給 4 車両ハーネスへの 1 左右G信号断線 1 部品不良 左右G信号≦0.05Vcc固定
・車両ハーネスへの 左右G信号供給不能 (または短絡) 2 端子半田不良 左右G信号≧0.95Vcc固定
 前後G信号の供給 機能検査工程異常
・車両側コネクタの 5 車両ハーネスへの 1 前後G信号断線 1 部品不良 前後G信号≦0.05Vcc固定
 機械的な保持 前後G信号供給不能 (または短絡) 2 端子半田不良 前後G信号≧0.95Vcc固定
・Ｏリングとの組合せ 機能検査工程異常
 により防水性を確保 6 車両側コネクタの 1 ロック機構破損 1 部品不良 全センサ信号供給不能
 する 脱落 2 落下による破損

7 5ms以上の電源瞬断 1 コンタクト不良 1 部品不良 YAW信号リセット
2 異物混入 (約１s間Hi固定)

8 5ms未満の電源瞬断 1 コンタクト不良 1 部品不良 全センサ信号中点電圧変動
2 異物混入 (規定変動量以下での瞬断保証

 時間は1ms以下)
9 防水不能 1 破損 1 部品不良 内部浸水による出力異常 ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不能 4 2 B

組立不良 2 取付異常

作業ミス

197 Ｏリング 1 防水不能 1 破損 1 部品不良 内部浸水による出力異常 ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不能 4 2 B
・カバーとコネクタ間の 組立不良 2 取付異常

 防水性を確保する 作業ミス

198 シールパッキン 1 防水不能 1 破損 1 部品不良 内部浸水による出力異常 ｽﾋﾟﾝ、ﾄﾞﾘﾌﾄｱｳﾄ。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる修正不能 4 2 B
・カバーとハウジング 組立不良 2 取付異常
 間の防水性を確保 作業ミス
 する

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程でﾘｰｸﾃｽﾄを全数検査、流
出防止(発生頻度1)とした

C

OK無し 和田 終了

OK

無し 和田 終了 OK

無し VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程でﾘｰｸﾃｽﾄを全数検査、流

和田 終了

VSA制御仕様にて対策、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに
よる修正可能ﾚﾍﾞﾙ(重大性3)とした
。
生産工程でﾘｰｸﾃｽﾄを全数検査、流

影響無し 無し 1 1 C

YR診断で警報 #2512 無し 2 1

横G診断で警報 #2612 無し 2 1 C

C

前後G診断で警報 #2812 無し 2 1

横G診断で警報 #2612 無し 2 1 C

YR診断で警報 #2512 無し 2 1

C

C

YR診断で警報 #2512 無し 2 1 C

横G診断で警報 #2612 無し 2 1

発
生
頻
度

対
策
ﾗ
ﾝ
ｸ

内容 担当 日程

③ 故  障  の  影  響
⑪      対    策

推  定  原  因
重
大
性

確
認
結
果
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DP12-002 

HONDA  

8-3-2012  

ATTACHMENT 

Q14 

14C 

NK11ATV _FTA 01NOV08_E 
REDACTED 



HG-FMEA-0000

FTA Report
Subject VSA/TCS/ABS(NK11V/T/A)

Model Code

Model Year M/Y

Stage

Contents

1. Summary of FTA Investigation Results ……1page
2. System Structure Diagram ……29 pages
3. System Function and Failure List ……1 page
4. Definition of System Severity Levels ……1 page
5. Failure Mode List (FTA) (Control)    ……73 pages
                              (H/U) ……51 pages

……2 pages

Date: April 2, 2001

LPL

6. Undeveloped event assessment 
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HG-FMEA-0010

Summary of FTA Investigation Results
Model UD

System Name VSA/TCS/ABS ( NK11V/T/A )

Chages from R development and field experience Yes        No Location
Contents: Changes from existing NK-produced VSA/TCS/ABS system

Members of Inve
20D Hattori CE, K

Suzuki ACE, Nonag
Ikeda ACE, Kogima
Mori ACE, Nakano
53D Takayama CE

Identified all TOP events and developed FTA for events that ranked 4 and 3 in severity. Hayashibe ACE, Ta
Clearly specified system that corresponds to the failure on Failure Mode List (FT drawing). Kawanaka ACE, No

Regarding "Engine torque control by DBW" and "Other ECU communication which applies CKanekawa, Komori
no FTA was developed for failures in this system if they relate to the other systems. NK Namai, Yamaza

Shirase, Tuchiya, N
Summary

No changes from the existing system in terms of top event.
There is no item which leads to Rank 4 with OR development.
Since items possibly lead to Rank 3 with OR development in regard to changed points/new mechanisms are onl
we have decided that systems are guaranteed to have sufficient durability and reliability.

Internal leakage of inner valve (From where plunger and plunger sealant are integrated, one-way valve
Internal and external leakage from outer valve body
External leakage from razor welded area w/o valve projection

Durability equivalent to existing systems are guaranteed for items that may possibly lead to Rank4/3 
with AND development of changed points/new mechanisms and they are also covered by failure diagnosis. 
However, events that may occur before failure detection shall be verified as undeveloped event.

<Opinions on > Necessary       Unnecessary
Reason Since new systems and new forms are adopted, we have decided it is necessary to conduct FMEA.

(Parts subject for FMEA)
H/U including hydraulic pressure sensor), ECU

Yaw rate/Lat.G/Long.G-integrated sensor

Approve

27-M

4CH Pressurization Control

Other ECU communications using CAN
Cup-shaped one-way valve

Duty Control of Motor
Integrated hydraulic sensor
Application of 2-stage sheet for SUC valve.
Razor welding w/o valve projection
Change the outer valve body to a pipe

Integration of plunger and plunger sealant

Main CPU Monitoring by Custom IC
Backup Mode (IG OFF delay)
ECU PCB Soldering

Engine Torque Control by DBW
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Monitor IC
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[F/S Structure Diagram]
Structure

Microcomputer

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Monitor IC

Overflow Monitoring 

Rise 

Drop 

Drop 
Rise Monitoring 

Drop 

Microcomputer 
arithmetical monitoring 

Period 
measurement
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(See circuit diagram for details)

Detailed 
Structure

Structure Diagram
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CBIT Subtracting Circuit

Charge AMP & AC AMP Demodulator

A/D Converter

I/V Converter

Output AMP

Temp. Sensor

Control 
Logic

Program Mode Power 
AGC 

Non-volatile 
M

Non-volatile 
M

Oscillator

Circui

Circui

CBIT Adder 

Detection tuning 

EMI 
Filter&Flexible 

ConnectoPCB Connector

Crystal Tuning Fork for 
Yaw Rate Sensor

Driving tuning 

Voltage Regulator 

To output terminal 
of   2-axle G sensor

Sample/Hold
Post Filter

Power-ON ResetAnalog GND

AMP 

Control Logic

C/V ConverterSensing Element

Schmitt Trigger & Charge Pump

ASIC for G 
Sensor
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Yaw 

Driv.Fork

Driv.Fork

Yaw 
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Z phase Hi Output Voltage 
Regulator Circuit

A/B Phase Open/Short-circuit 
Detection Circuit 

Addition of self-diagnosis function of 
open circuit and ground-fault enables 
abnormal detection while vehicle is 

t d

 A/B phase-Open circuit, ground       Z phase-
Ground

Open circuit of Power/Z phaze
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Function  Failure

Acceleration Failure (light)
0.2G Generated acceleration G 0.4G

Burn

Sudden Acceleration (severe)

Severity
Rank

Warning lamp does not indicate when 
failure occurs

Warning lamp indicates even when failure is 
not occurring 

4wheels , Fr 2wheels and 
Rr wheel , Fr 2wheels 
f il

Rr 2wheels ,
Rr wheel failure 

Fr wheel and Rr wheel , 
 Fr wheel failure

Sudden brake (even to both sides)
Generated G 0.2G (light)

Pressure cannot be increased to above 
M/C pressure Lack of control Does not control

Sudden Acceleration (light)

Operation lamps don't illuminate while operating

Control brake hydraulic with
reduced pressure

Control brake hydraulic to above
M/C pressure with increased 
pressure

Control the throttle on
the closing side

Control the throttle on
the opening side

Control SOL and motor 
with

Blinks the TCS/VSA
operation lamps.

Turn OFF the VSA and TCS
with SW

Illuminates ABS warning lamp
at function failure.

Keep the suitable stability

Prevent wheel lock while 
maintaining braking force

Keep the suitable
driving wheel slip

Reduction of braking force (severe) 
deceleration G G at  1 system failure 

 Reduction of braking force (moderate)
G at one system failure Deceleration G 0.6G

Reduction of braking force (light)
0.6G Generated Deceleration G
Brake fluid pressure doesn't decrease 
  �Rr locking

Brake fluid pressure doesn't decrease. 
� Fr locking

Sudden brake (uneven at right and 
letf)
Sudden brake (severe , uneven at right and 
letf)

Sudden braking (Moderate, Even at right and left)
0.2G Generated G 0.6G (moderate)

Acceleration Failure (Unable to start)
TH Fully open All-cylinder F/C

Acceleration Failure (moderate)
Generated acceleration G 0.2G

Operating sound or abnomal noise occurs

Operation lamps illuminate while not operating

VSA/TCS doesn't switch off.

VSA/TCS switches off  before switching on.
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Rank

Little or no impact on 
function

Life thretening,
Severe vehicle failure

Function loss unbearable to 
customers

Severe loss of function

Function loss  
unpleasantness to 

Partial functional loss

4.Brake fluid pressure doesn't decrease
  �Rr locking Vehicle spinning, drifting out, driver cannot

adjust/control driving.

Vehicle spinning,  driver cannot control/adjust
 driving

Unable to drive

8.Sudden braking (Moderate, Even at right and left)
0.2G Generated G 0.6G (moderate)

Controllability gets worse, drift out

Accident by rear-end collision,

Vehicle spinning,  drifting out, driver can
control/adjust 

3.Reduction of braking force (light)
0.6G Generated Deceleration G

9. Sudden brake (light even at right and letf)
    Generated G 0.2G 

Gradual deceleration (gets rear-ended)
Slight acceleration failure

Performance, feeling get worse13.Acceleration Failure
0.2G Generated acceleration G 0.4G

18. VSA/TCS operates without indication

Definition Possibly result in:

Unable to drive

Collision, Crash

6.Sudden brake (uneven at right and letf)

7.Sudden brake (severe , uneven at right and letf)

11Acceleration Failure (Unable to start)

14.Sudden Acceleration (severe)

16 Burning

26 Loss of EBD function without
     warning

Vehicle spinning, drifting out
Rear- end collision, crash

Difficult to stop

5.Brake fluid pressure doesn't decrease.
   � Fr locking

Accident by rear-end collision, spinning,
drifting out

10.Pressure cannot be increased to above M/C pressure
21.Turn OFF/Unable to ON, No warning
22.No warning when ABS fails
24.No warning when VSA/TCS fails

Control stops without warning

Difficult to stop

15. Sudden acceleration (light

20. Inoperative VSA/TCS OFF SW
23. warning indicates while ABS is functioning.

17. Operating sound or abnomal noise occurs Marketability gets worse

12. Acceleration Failure (moderate) Accident by rear-end collision,

25. Warning indicates while VSA/TCS is functioning.

19. Indicator lamp lights without VSA/TCS operation
NO impact on function

27.Warning indicates while EBD is functioning.

1. Reduction of braking force 
    deceleration G G at  one system failure 

2. Reduction of braking force (moderate)
    G at one system failure Deceleration G 0.6G

Marketablity gets low

Marketability gets low

Performance, feeling get worse
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List of Undeveloped Event C/M Method 2
1

No FTA-No By when

1 P24       
P28

2 P24       
P28

3 P24       
P28

4 P24       
P28

5 P24       
P28

6 P5        
P13

7 P21

8 P34

UD         
D1InterimDriving bank

Check for malfunction and 
incorrect warning while driving 
bank.

Reflect to spec (for control system) and 
A requirements.

Uphill driving 
(4WD only)

Check for malfunction and 
incorrect warning while driving 
uphill.

GX         
C1Tech. 
Evaluation

Reflect to spec for control system.

Sensor signal 
vibration due to 
road disturbance 
(e.g. bumpy road)

Check for malfunction and 
incorrect warning at road 
disturbance input.

UD         
D1Interim

Reflect to spec for control system.         
(Reflect to D1 drawing when hardware 
has changed.)

Primary system 
failure (when 
master pressure 
sensor is in the 
failed side)

Check for braking G and feeling 
when activating control with failed 
primary systam (before warning 
occurs)

UA         
D1Tech.
Evaluation

Reflect to spec for control system.         
(Reflect to D1 drawing when hardware 
has changed.)

Steering angle 
input in high-
frequency wave

Check for malfunction and 
incorrect warning of when 
entering steering angle in high-
frequency wave.

UD         
D1Interim

Reflect to spec for control system.         
(Reflect to D1 drawing when hardware 
has changed.)

Load requirements 
changes

Check for malfunction and 
incorrect warning with light load, 
constant load, and over load. 
Check for performance change 
level.

UD         
D1Interim Reflect to spec for control system.

Undercarriage 
such as 
Suspension 
changes

Check for malfunction and 
incorrect warning when equipped 
with OP low down suspension. 
Check for performance change 
level.

UD         
D1Interim

Reflect to spec for control system.         
(Reflect to D1 drawing when hardware 
has changed.)

Check Method (details)Undeveloped Event C/M Method

Tire characteristics 
changes

Check for wear in antiskid tire 
and OP tire. Check for 
malfunction and incorrect 
warning with T-tire installed. 
Check for performance change 
level.

UD         
D1Interim

Reflect to spec (for control system) and 
A requirements (partial).

    (Reflect to D1 
drawing when hardware has changed.)
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9 P48

10 P10          
P11

11 P10

12

P5     P7     
P12   P21   
P24   P26   
P28

13 HU P2

Pipe overstress 
due to master 
cylinder and 
modulator 
displacement 
occurs (�8 pipe)

Pipe stress measurement with 
actual vehicles.

UA         
D1Tech.
Evaluation

Reflect to D1 drawing when hardware 
has changed.

Flat tire Check for malfunction of when 
flat tire occurs.

UA         
D1Tech.
Evaluation

Reflect to spec for control system.

UD         
D1Interim

Unable to 
diagnose failure

Check for level of malfunction of 
when analog sensor is failed. 
(before warning occurs)

Reflect to spec for control system.         
(Reflect to D1 drawing when hardware 
is changed.)

Downhill driving 
(4WD only)

Check for malfunction and 
incorrect warning while driving 
downhill.

GX         
C1Tech. 
Evaluation

Reflect to spec for control system.

Installing tire out of 
spec (incorrect 
size)

Check for malfunction and 
incorrect warning when incorrect 
tires are installed in the following 
manner:
-front and rear
-One incorrect tire
-On the same side
-Diagonally

UA         
D1Tech.
Evaluation

Reflect to spec for control system.
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03
P2

ENTIRE PAGE CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION



CH
DBW
CAN ECU

DUTY

SUC
IC CPU

IG OFF
ECU
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VSA

MODULATOR UNIT

MODULATOR ASSY

MOUNT ASSY 18/29

BODY COMP. MODULATOR 2/29

PUMP COMP. 3/29

RESERVOIR 4/29

VALVE COMP. IN 11 17/29

VALVE COMP. OUT 11 17/29

MOTOR ASSY 7 9/29

CONTROL UNIT 10, 19 21/29

STOPPER 7,19/29

CLOTH 7/29

M/C & M/P ASSY

Fr CAL.

Rr CAL. or Rr W/C

WHEEL SENSOR

PARKING BRAKE SW

BATTERY

BRAKE PIPE

HARNESS

BRAKE FLUID

BRAKE PEDAL

VALVE COMP. REG. M 11 17/29

VALVE COMP. SUCT 11 17/29

FI ECU

BLS

PARKING BRAKE SW

BATTERY

BRAKE PIPE

HARNESS

BRAKE FLUID

BRAKE PEDAL

SENSOR

STEERING SENSOR

CHECK VALVE  COMP. 5/29

P SENSOR ASSY 6, 22/29

DAMPER. 5/29

G SENSOR

G SENSOR

WARNING LAMP ABS LAMP

VSA LAMP

ACT LAMP

VSA OFF SWITCH

NK11V/T

23 26/29

27 29/29
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1. BODY MODULATOR     AC2BNF-T5 or AC4BNS-T1

2. BALL STEEL 4.5 SUJ-2

3. BALL STEEL 6.35 SUJ-2

BODY COMP. MODULATOR

4. BEARING BALL          626ZZ

5. ORIFICE DAMPER C3602

5

2

4 3 1
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PUMP COMP.

6. CYLINDER PUMP     SUM24L

7. O-RING  1010          EPDM

8. RETAINER OUTLET   SP

9. SPG. OUTLET      SWP-B

10. BALL STEEL 3.5   SUJ-2

11. PISTON PUMP     SUM24L

12. SPG. INLET         SUS304-WPB

13. SPG. PISTON       SWP-B

14. BALL STEEL 4. 5  SUJ-2  

15. X-RING 5.1×2.1   EPDM

16. D-RING 5.8×1.6   EPDM

17. RING BACK UP     PTFE

18. O-RING S9          EPDM

19. PLUG PUMP         SUM24L

20. O-RING 1012        EPDM

21. SPG. PUMP SET    SWP-B

22. CLIP 17×1.2        SWC

678

9

10

1112 13 14 1516 17

1819 20 21

22

22-1

22-1. GREASE     RM
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23242526 27 28

23. PISTON RES   PA6T.

24. O-PING P18   EPDM

25. SPG. RES.      SWP-B   

26. PLUG RES.  A6061 OR  A5056

27. CLIP 23.5×1.2  SWC

28. GREASE     RM

RESERVOIR
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DAMPER

CHECK VALVE COMP

31 29 30

32353334

29. CLIP 17×1.2     SWC

30. PLUG PUMP     SUM24L

31. O-RING 1012    EPDM

32. SEAT C/V SCM435

33. PLUG C/V SPC

34. SPG. C/V SUS304-

35. BALL STAINLESS  7/64    SUS440C
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36 P

P SENSOR ASSY

37. O-RING  S9 EPDM

38. SPG. SENSOR SET SWP-B

39. CLIP 17×1.2 SWC

3836 39 37
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40

4042

41434445

41. O-RING 62.5×2.55    EPDM

43. O-RING 1010  

42. SCREW & WASHER 5×15 TORX SCM 

44. STOPPER SP

45. CLOTH PTFE
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1. YOKE             SPC

2. MAGNET        FERRITE 

8. MAGNET WIRE   1-AMW

12. BASE HOLDER          PPA

16. HOUSING        SPC

5. SHAFT  S45C

6. CORE   SPC

7

3 ADHESIVE     TB2242B

10
11

13. TERMINAL B       KLF-5 H

14

15 SUS 304-

17
18 BEARING  BALL

19 SPACER                  SK5

20 SPG.BRG               SWP-B

21 O-RING HOUSING     EPDM

22 O-RING YOKE          EPDM

4 BEARING  BALL

9. PUTTY   RESIN-EPOXY

23 HOLDER TERMINAL    PPA

24 TERMINAL A      KLF-5 H
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49 CB

47

48

51 EPDM

46 PBT GF-30

-

52 S40C S50C

58.

50 PBT  GF-30

50 47 52

49 46 48 51

48

58
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4847 57 57 54 53

48 56

55

57

VALVE  COMP IN

53

47

57

VALVE  COMP REG

55 VALVE  COMP REG

47 IN

VALVE  COMP OUT

54

48

VALVE  COMP SUCT

56 SUCT

48 OUT

57

57 57
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7 346 101114 15

17
18

1 2 89 131619

17
18

14 15

30 2029 26 28

11 21

22

232425 5

VALVE  COMP  (OUT)

VALVE  COMP  (IN)

5

12

27
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17
18

17
18

2930 1

5

9 32 13

31114 10

35

157 34 33

36

14

4214 2324

28

15 40

4341

511 37

19 38 262930 39

VALVE  COMP  (REGULATOR)

VALVE  COMP  (SUCT)

12
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VALVE  COMP. (IN)

1. BODY   IN

11. O-RING S9

12. RING,BACK UP

2. SEAT 110

3. SPG. RET. IN 35

4. RETAINER BALL

5. BALL STAINLESS 1/16

6. ARMATURE IN

7. PIPE IN

8. ORIFICE IN

9. FILTER SECOND

10. FILTER IN

COIL ASSY IN

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

S15CL

EPDM

PTFE

SCM440

SUS304-WPB

C5102W-H

SUS440C

SUM24L

SUS305

SPC

PA66

PA66

C2680R-1/2H

C2680R-1/2H

PA6T-GF30( C230)

SEC 10/20

SEC 10/20

13. VALVE ONE WAY EPDM
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VALVE COMP. OUT

20. PIPE OUT

28. O-RING S7

21. SEAT OUT

22. ARMATURE OUT

5. BALL STAINLESS 1/16 

23. SPG. RET. OUT

24. PLATE SHUT

25. CORE OUT

26. PLUG OUT

27. FILTER OUT

11. O-RING S9

COIL ASSY OUT

14. 

15. 

29. 

17. 

18. 

30. 

SUS305

EPDM

SCM440

SUM24L

SUS440C

SUS304-WPB

SUS301-CSP-1/2H

SCM415

SUM24L

PA66

EPDM

SEC 10/20

SEC 10/20

EIAIW

C2680R-1/2H

C2680R-1/2H

PA6T-GF30( C230)
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VALVE  COMP  (REGULATOR)

1.  BODY  IN

31. SEAT  110

32. SPG.  RET.  REG. 380

4. RETAINER  BALL

5. BALL STAINLESS 1/16

33. ARMATURE REG. M

34. PIPE SLIDE

35. SPG. REG. M

36. STOPPER SPG.

7. PIPE IN

COIL ASSY OUT

14. 

15. 

29.  

9. FILTER SECOND

10. FILTER  IN

11. O-RING S9

12. RING,BACK UP

17. 

18. 

30. 

S15CL

SCM440

C5102W-H

SUS440C 

SUM24L

SUS305

SWP-B

SUS305

SUS305

SEC 10/20

SEC 10/20

PA66

PA66

EPDM

PTFE

C2680R-1/2H

C2680R-1/2H

PA6T-GF30( C230)

13. VALVE ONE WAY EPDM
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VALVE  COMP  (SUCT)

19. PIPE  OUT

37. SEAT  4 

5. BALL  STAINLESS  1/16 

38. ARMATURE  SUCT 

39. GUIDE 

40. FLOW  SEAT 

41. SPG.  RET  SUCT 

23. SPG.  RET.  OUT

24. PLATE  SHUT 

42. CORE  SUCT

COIL ASSY OUT

14. 

15. 

29.

17. 

18. 

30. 

26. PLUG  OUT 

43. FILTER  SUCT 

11. O-RING  S9 

28. O-RING  S7 

SUS305

SCM440

SUM24L

SUS440C

SUS305

SCM440

SUS304-WPB

SUS304-WPB

SUS301-CSP-1/2H

SCM415

SEC 10/20

SEC 10/20

SUM24L 

PA66 

EPDM 

EPDM

C2680R-1/2H

C2680R-1/2H

PA6T-GF30( C230)
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MOUNT ASSY

58. RUBBER MOUNT EPDM

59.COLLAR SWRCH10

60. BOLT WASHER 6×25 S40C S50C

5859 60
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CONTROL UNIT

49
4615

151 15

49 PWB ASSY
46 ECU HOUSING PBT GF-30

FR4
150 CONNECTOR  C2680-1/2
151 INSIDE  TERMINAL C2680-1/2
152 SNAP FIT PBT GF-30
153 SOLDER  
154 FLUX
155 COATING   

Sn60Pb40 ( )
ROSIN ( )
SILICONE ( )

15

1515
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I/F

I/F

I/F

[ PWB ASSY ]
49. PWB ASSY

101 32BIT M32171F3VFP( )
102 IC M59566FP( )
103 IC(SVCC 3.3V)
104 CLOCK( IC)

106 A/D INPUT CIRCUIT

108 SOL DRIVER FET

105 FULL CAN DRIVER

109 MOTOR DRIVER FET

107 ON/OFF INPUT CIRCUIT

100 PWB

110 F/S RELAY DRIVER FET

114 W/L OUTPUT CIRCUIT
113 ON/OFF OUTPUT CIRCUIT

111 SOL ON/OFF F/B CIRCUIT
112 SOL LINEAR F/B CIRCUIT

Tr.

OP AMP
Tr.
Tr.

115 2Kbit EEPROM

10

1010 10

1010

10

10

10

11

11

11

I/F

11

11

11

I/F

10

I/F

FR4

SVCC TLE4276G(Infinion) 3.3V TLE4271G(Infinion
8M( ) IC 4M( )

PCA82C250(Philips)

SUC/V 2SK3386(NEC) MC/V 2SJ600(NEC)
2SK3355(NEC)×2
2SK3355(NEC)

M24C02(ST)

10
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[F/S ]
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P SENSOR ASSY
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[ G ]
G

16
16

16

16

16

16

16 161617
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[ /
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[ / ]
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SENSOR ASSY , STRG
&

�

� (SWP-A)

� SW BODY (PBT-

� TP ×

�

� EMITTING DIODE ×

� PHOTO Tr ×

	 (PBT-G) CONTACT

SOLDER

P.C.B. (CEM-

R1 R40

C1 C19 , NF1

D1 D4 , ZD1

Q1 Q5 , IC1 , IC2




� (POM)

� (PBT-



�

� LED (PBT-G)
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[ ]

i

A B

A/B Z

0.8V±0.21.0V

5.0V

0V

2.0V

3.0V

4.0V

0.4V

4.6V
4.0V±0.45
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[ ]

< >

<< >

< >
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

17

18

19

20 

21

22

VSA NK11V)

M/C

ABS

TCS

VSA

SOL.

TCS VSA

VSA TCS SW OFF

G 1 G

1 G� G 0.6G

0.6G � G

�Rr

�
(

G�0.6G (

0.2G� G 0.6G

G� 0.2G
M/C
�

TH F/C

G 0.2G
(

0.2G � G 0.4G

23
24

25

26

27

ABS

VSA/TCS

EBD

�Fr

VSA/TCS OFF  SW

VSA/TCS ON /OFF

/

/

/

16

4 Fr2 +Rr1
Fr2

Rr2 Rr1

Fr1 +Rr1 Fr1
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1. G 1 G

4. �Rr

2.
1 G � G 0.6G

8.
0.2G� G 0.6G

3.
0.6G � G

9.
G 0.2G

13.
0.2G � G 0.4G

18. VSA/TCS

VSA

6.

7.

11.

14.

16.

26. EBD

5. �

10.M/C
21. OFF /ON
22.ABS
24.VSA/TCS

16.

20.VSA/TCS OFF SW
23.ABS

17.

12.

25.VSA/TCS

19.VSA/TCS

27.EBD
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HG-FMEA-0012

Summary of FMEA verification
Function 

approved by

Model  SEAA

<System> VSA/TCS control unit

<Items performed>    28 Nov. '01

Area containing electrical connection, more specifically Place:   53D meeting room 1A

- ECU component element: Open, GND short,  IC:  added short-circuit between terminals <Verification member>
- Connector terminal: Open, GND short, and short-circuit between terminals 53D : Yahagi (CE), Hayashibe (CE), Sato, Ishizuka and others

- Soldering area on substrate (SOL, motor, P sensor): Open and short between terminals 20D: Ikeda (ACE) and others

- Connecting area of vehicle body harness coupler: Open PSG: Homma, Takeuchi

Conducted FMEA on above items. In addition, conducted FMEA on actual vehicle as require Nissin Kogyo: Amada

NEC: Makishima

Nesstech: Kasai

<Summary and control items>

 Verification results
   Rank A: 0 item
   Rank B: 54 items
   Rank C: 3,646 items
    were extracted.

 Results of verification and countermeasure for Rank B items are shown in the table below.

Number of 
case

3
cases

6
cases

Total 54 cases

 Conclusion
     Examination has been completed on the items above, and no problems have been determined.

Braking force decrease due to BFL S/W OFF 
failure and BF leakage

The confirmation test results shows that the behavior when VSA is in 
operation has a little difference from that in normal condition. No 
countermeasure shall be required.

Sticking failure of steering sensor 
(near the neutral point)

The  confirmation test results shows that the failure may cause the 
steering wheel to be pulled. Therefore a countermeasure is taken to 
stop the control when the condition that deviation between the steering 
angle standard yaw rate and the actual yaw rate is large continues for 
the specified period. Then the rank is changed to C, which is no 

40
cases

Sticking failure of steering sensor 
(other than the neutral point)

The confirmation test results shows that 
the drivers are able to control it, in addition, the failure
can be detected with high possibility. No measures shall be required.

Offset failure of front and rear G sensors

The confirmation test results shows that TCS operation may continue 
until acceleration stops. Therefore the countermeasure is taken to 
detect the excessive operation to gradually reduce contribution rate to 
the control of the front/rear G sensors Then the rank was changed to 
C, which was no problem.

Yahagi   
Approved

Rank B items Results of verification and countermeasure

Sticking failure of yaw rate sensor
(sticking voltage: 0.5 to 2.0 V or 3.0 to 4.5 V)

The confirmation test results shows that 
the drivers are able to control it, in addition, the failure
can be detected with high possibility. No measures shall be required. 5

casesYaw rate sensor offset failure 
(offset voltage: ±1.0 to ±2.0 V)

The confirmation test results shows that 
the drivers are able to control it, in addition, the failure
can be detected with high possibility. No measures shall be required.
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HG-FMEA-0004

System diagram [1/3]

System: VSA/TCS control unit 06 NOV. '01 Hayashibe
Date Prepared by Approved by

Supplier Nissin Kogyo Co., Ltd

CONTROL UNIT

49. PWB ASSY
46. ECU HOUSING PBT GF-30

Glass epoxy FR4
150. CONNECTOR TERMINAL C2680-1/2
151. INSIDE TERMINAL C2680-1/2
152. SNAP FIT PBT GF-30
153. SOLDER 
154. FLUX
155. COATING

Sn60Pb40 (Soldering material)
ROSIN (Flux material)
SILICONE (Coating material on soldering surface)
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System diagram [2/3]
06 NOV. '01 Hayashibe

System: VSA/TCS control unit 26 MAR. '01 Hayashibe
Date Prepared by Approved by

Supplier NEC, Nesstech

I/F

I/F

I/F

[PWB ASSY configuration]
49. PWB ASSY

101. 32BIT microcomputer M32171F3VFP (Mitsubishi)
102. Monitoring IC M59566FP(Mitsubishi)
103. Power source IC (SVCC, 3.3V)
104. CLOCK (microcomputer, monitoring IC)

106. A/D INPUT CIRCUIT

108. SOL DRIVER FET

105. FULL CAN DRIVER

109. MOTOR DRIVER FET

107. ON/OFF INPUT CIRCUIT

100. PWB

110. F/S RELAY DRIVER FET

114. W/L OUTPUT CIRCUIT
113. ON/OFF OUTPUT CIRCUIT

111. SOL ON/OFF F/B CIRCUIT
112. SOL LINEAR F/B CIRCUIT

Capacitor, and others

Resistor, capacitor, Tr, and others

Resistor, capacitor, OP AMP, and others
Resistor, capacitor, Tr,  and others
Resistor, capacitor, Tr,  and others

Resistor, capacitor, and others

115. 2Kbit EEPROM

10

1010 10

1010

10

10

10

11

11

11

I/F

11

11

11

I/F

10

I/F

Glass epoxy FR4

SVCC: TLE4276G (Infinion), 3.3 V: TLE4271G (Infinion)
Microcomputer: Crystal 8M (Kinseki) Monitoring IC: Ceramic 4M  (Kin
PCA82C250(Philips)

SUC/V 2SK3386(NEC), MC/V 2SJ600(NEC)
2SK3355(NEC) 2
2SK3355(NEC)

M24C02(ST)

10

Monitoring IC

FRSC driver

FRMC driver

FLMC driver

FLSC driver

driver

driver

driver

driver

driver

driver

driver

driver

driver

driver

driver

driver

driver

Motor driver

driver

Current F/B
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HG-FMEA-0004

System diagram [3/3]

System:  VSA/TCS control unit 12. NOV. '01 Hayashibe
Date Prepared by Approved by

Supplier NEC, Nesstech
[F/S diagram]

5 V
Monitoring 

5 V
Monitoring 

Pre-

Pre-

Pre-

Pre-

Pre-

Pre-
driver

Pre-

Pre-

Pre-driver

configuration

Monitoring IC

Period measurement

Monitoring of overflow

Monitoring 
of decrease

5 V
Monitoring 

3.3 V
Monitoring of 

5 V
Monitoring 
of decrease

Monitoring of 
microcomputer 

Pre-

Pre-
driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

Pre-driver

driverMicrocomp ter
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HG-FMEA-0004

System diagram [1/1]
30.Nov. '01 Hayashibe

System: VSA/TCS control unit (connector, substrate L/O) Date Prepared by Approved by

Supplier NEC, Nesstech

FSR+B

RL+B (RLS-)
RL-GND (RLS+)

FL+B (FLS-)
RR+B (RRS-)

RR-GND (RRS+)
ABS WL (T-WL)

TXD
RLP

T-WL (ABS WL)
NEP

CANH
BLS

MOTOR+B

GND

GND
SGND

YAW
SVCC
PARK
GLAT
IG1
GLONG

BFL
RRP
FLP
STRB
OFF SW
ABS BUSY
T-RES
MOTOR GND

MOTOR GND
MOTOR+B

ACT LMP
DIAG

FSR+B
FR-GND (FRS+)
FR+B (FRS-)

YAW DIAG
FL-GND (FLS+)
VABS
SLD
SCS
VSA WL
RXD
FRP
BRAKE WL
STRA
STRD
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L 
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R
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 R
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SV

C
C

SO
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FR
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L 

M
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 +
B

PIN array of ECU coupler viewed from the coupler fitting area

Legend symbols

Used

Not used

PIN array on ECU substrate
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HG-FMEA-0004

System diagram [1/1]
30.Nov.' 01 Hayashibe

System: TCS control unit (UA vehicle HRN L/O) Date Prepared by Approved by

Supplier
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HG-FMEA-0004

System diagram [1/1]
30 Nov. '01 Hayashibe

System: VSA control unit (UD vehicle HRN L/O) Date Prepared by Approved by

Supplier

to the vehicle body side

to the vehicle 
body side
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HG-FMEA-0007

Criticality matrix

System: VSA/TCS control unit

* Total value of ECU substrate body, connector connection area, motor/SOL/P sensor soldering area on ECU.

 Severe
Severity

Occurrence frequency matrix

Countermeasure
Design change

No countermeasure

A

B Treatment to be detemined based on 
the test results or after inspection

C

1392

Rank

Rank 1 2 3 4

In
si

ffi
ci

en
t d

ur
ab

ilit
y

251 1775 14 27

1 211 1317

0 0

3

O
cc

ur
re

nc
e 

fre
qu

en
cy 0 0

4

H
ig

h 
fre

qu
en

cy
 

0 0

0 0

2

30.Nov. '01 Hayashibe
Date Prepared by Approved by
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